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Herausforderungen ...

... fur die Bibliotheks-Automatisierung:

>

Firmen nutzen verschiedene CAD-Programme in unterschiedlichen Versionen. Aufgrund
neuer Programmfunktionen sind die PCB-Bibliotheken nicht riickwarts kompatibel. Haufig
werden veraltete oder sogar eingestellte CAD-Programme verwendet.

CAD-Hersteller erweitern kontinuierlich inre Programmpalette und somit &ndern sich auch
die Formate laufend. Die Entwicklung von neuen Konvertern fir jedes CAD-Programm ist
eine grol3e Herausforderung.

CAD-Anbieter unterstiitzen den Import eines neutralen PCB-Bibliotheken-Formats nicht,
sondern schitzen lhre Daten Uber Binar-Codes oder verschlisseln die Daten.

Die Bauteilhersteller koénnen nicht verantwortlich dafir sein PCB-Bibliotheken
herzustellen, die Uber 30 verschiedene CAD-Programm-Versionen unterstutzen.

Die Bauteilhersteller entwickeln einzigartige Bauteileinheiten, die einen komplexen
Footprint (Land Patterns) erfordern.

Es gibt zahlreiche Mdglichkeiten Footprints zu erstellen.



Anbieter und deren Angebote

Online Beschaffung und Einsatz von IPC-7351 konformen Bauteilen fur CADSTAR:

Uber spezielle Bauteil Suchmaschinen haben Entwickler heute die Mdglichkeit, Bauteile
zeitsparend zu suchen, zu finden und herunterzuladen.

In welchem Umfang die Bauteildaten kompatibel mit dem eigenen CAD-System sind, stellt
sich allerdings erst bei der Verwendung der Bauteile in CADSTAR heraus. Die allgemeine
Anbieterangabe ,IPC-konform® ist allerdings kein Freibrief, das Bauteil direkt zu verwenden.
Neben den einfachen Dingen wie Lagenzuordnung oder die verwendete Mal3einheit mm
oder Inch, sind die produktionsrelevanten Landeflachen-Abmessungen relevant.
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Die Suche nach Parts im Web

> 2 D Landpatteren > Ubersicht > Preis
» Simulations-Modelle > Elektrische Funktionen > Verfugbarkeit
» 3 D Model » Mechanische Daten » Ort



Auswahl der Part-Suchmaschinen im Web

Die ersten Hinweise auf mdgliche Suchmaschinen fur Parts werden durch eine simple

Suchabfrage erreicht.

Links zu anderen Halbleiterseiten

=
Jo g Ie Suchmaschine fur elektronische Bauteile

Alle Shopping Bilder Videos News Mehr Einstellungen

Ungefahr 113.000 Ergebnisse (0,58 Sekunden)

Elektronische Teile auf Lager - Ohne Mindestbestellwert - mouser.de

www mouser.de/ ¥ 089 520462110

Mouser bietet eine Riesenauswahl an aktiven, passiven und emec Bauelementen

Kein Mindestbestellwert - Versand gratis ab 50 € - Lokale Befreuung - Veririebspariner
Marken: Tl, TE Connectivity, Analog Devices, Vishay, Maxim

Alle sehen Halbleiter

Steckverbinder Passive

Suchmaschine fir elektronische Bauteile | wer-weiss-was.de
Www.wer-weiss-was.de » _._» Technik » Elektronik & Elektrotechnik ~

25.06.2008 - Guten Tag Zusammen, ich suche eine gute Suchmaschine fiir elektronische
Bauteile. Kann mir da jemand einen tipp geben. Danke.

Bauteil-Suche fir Elektroniker: Octopart — Die Schatenseite

- www.schatenseite.de/2012/02/02/bauteil-suche-fur-elekironiker-octopart/ ~

02.02.2012 - Das ist eine Suchmaschine fiir elektronische Bauteile. Man gibt einfach den
Hersteller cder die Bezeichnung ein, und das Ding liefert einem ...

http://www.semiresowrces.com
The vormals: start.at/semipage bzw. www.mindspring com/~thel/semi html
Semiconductor | .. Roger Sligar (Mitarbeiter von Unique Technologies, vormals EBV). Links,
Resource Adressen_ Tel- und Fax-Nummern von Halbleiterherstellern. Eine HTML-Seite pro
bage Anfangsbuchstabe. nach eigemnen Angaben die umfangreichste Liste im WWW
Stand: 2.7.2011
ECA http:/'www.ecadata.de/herst/eca-hersteller. html]
Manufacturer |Stand: 2692012
list Hersteller Liste des Fachverlages ECA von Manfred Bergler
http-//www.chipdirnl )
Direkter Link zur Hersteller-Ubersicht
Chip Directory |Mirror: http:/www xs4all.nl/~ganswijld/'chipdir
" | Stand: 25.8.2008
von Jaap van Ganswijk, Die Niederlande
http://octopart.com/
Octopart Bauteile-Suchmaschine mit Angabe von Preisen und Verfiigbarkeit von verschiedenen
Distributoren
http:/'www.elnec.com/support/ic-loges/ ?method=name
Elnec =
Sammlung von Logos. Herstellernamen und Weblinks
i http./www.antiquetech. com
The Antique - - -
Chip Info-Seite fiir Clup-Sammler iiber: erste ICs (hauptsichlich Mikroprozessoren und
Collector's Speicher) und deren Hersteller und Vorlauferfirmen der heutigen Hersteller (z.B.
Page Signetics, Ates, Commodore, )
Stand: 28.9.2004
http-/www chipsete com
Chips Etc. Seite fiir Chip-Sammler: Computer-Chip-Klassiker Halbleiter- und Transistor-
Ernnnerungsstiicke (Memorabilien). etc.
Smithsonian - | Rttp://smithsonianchips si edu
The Chip Historische Infos zu Halbleiterherstellern in USA | Insider-Infos, alte Fachzeitschriften.
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Suchmaschine: [®lsif-isls]s

Octopart ist ein Anbieter von Datenbestadnden und speziellen Suchfunktionen ftr elektronische
Bauelemente.

Oct#part

Search by part number or keyword

Ortryan example search: PIC18F4550

# SLF6025T-100M1RO-PF - X

&

[
c | & Sicher |https:_-"_;'octopart.com,f'search?G:SLZGCZST-1COM1RCI—PF

Octopart is the fastest search engine for electronic parts.
ributors

Search across hundreds of

and thousands SLF&025T-100M1R0-PF

* SLF6025T-100M1R0O-PF - TDK

https://octopart.com/

O Instock L
O Lesdfree @mp [DKSLF6025T-100MIRO-PF -Buy Now 3t DighKey from $0.504
Browse parts by category O ReHS compliant Digi-Key
Category &R Specs ncy: EUR ~ t- Relevance ~ Results 1 —10of1
Passive Components 1
» Inductars B TDK %0400 4AddtoBOM 7 Datashest 3
Manufactu SLF6025T-100M1RO-PF
Integrated Circuits kmﬁi‘%ﬁﬁw Passive Companents Electromechanical Connectars anutacturer Inductar Power Shiskled Wirewaund 10uH 20% 100KHz Ferrite 1.24 57.3mDhm DCR 2424 TR
s O TDK 1
- Distributor Distributor SKU Stock MOQ Pkg 1 o 100 1000 10,000
/ O Arrow 1 Digi-Key 3 445-174416-1-ND 1031 1 CutTape EUR® 0900 0835 0604 0463 0463
{ o —_— |
n=t Werical SLFS025T-100841R0-PF 2039 31 EUR" 0501 0406 0406
- /et Europe 1 ——
Sensars Optoelectronics Circuit Protection Power Products Cables and Wire Chip One Stop Japan 1 RS Compeonents 6044438 5760
Digi-Key 1
am Group 1 Chip One Stop Japan C15741000198846 2037 10 CutTape EUR® 0688 0423 0345 0345
E :‘"‘-*L : Mouser 810-5LF6025T-100M 2708 ELR" 0918 0688 0654 0347 0332
— Mewar)
O RS Components 1 Show All ¥
BOM Tool Distributors  Manufacturers O Rutronik 1
= - Specs Descriptions
ﬁ Common Parts Ubrary Abacus Technologies Future Electronics
Allied Electronics Grainger More filters
}% Octopart API Arrow Heilind Electronicsh] = |I"dU-ZGI'|CL: oMobile
Avnet Onlinecomponentsd  * :"?EC'FFEE_}“EUS
.. = Mounting Type
Digi-Ks Mouse
Blog ‘lgl ey Wf ; T aone
element 14 APAC Newar + Shislding
Famell PEl Genesis
= ————


https://octopart.com/

. 3 . | V4
Suchmaschine: €. Civa S K.

Civa ist ein Anbieter von Datenbestanden und speziellen Suchfunktionen fiir elektronische
Bauelemente.

Q. Ciiva

Transform Intent into Realizable Design

SLF6025T-100M1R0-PF Q Sign In Sign Up
Intelligent Pz
Categories Show all
Manufacturers: Suppliers: Lifecycles: Evaluation Kits: Sort by: Currency:
v Inductors and Coils
Air Core Include Evaluation k Relevance v/ usD v
Charging
Fixed Keywords: SLF6025T-100M1R0-PF x| Category: Inductors and Coils ' x
Kits
Power m [ Image View l [ Detail View } [ Comparision View } Results 1 -2 of 2
Toroid
> Laboratory and Office Equipment .
o ” T = Metric
Attribute Filters Product Details < Physical <
* Case Code (Metric) _ Case Min Max
Avg Lifecycle Number R Col N .
+ Case/Package Image Part Summary ) Mount Case/Package ~ Weight " Code Operating Operating Tolera
Price Status of Pins Material .
* Composition (Metric) Temperature Temperature
+ Core Material +filter +ilter filter  +fitter  +filter  +filter +Hilter +filter il
* Current Rating
DCCi t oK
. urren
SLF6025T-100M1R0- Usp
" DO Resistance (0GR = Pr 0,232 Volume 2424 Ferrit 6025 40°C 105°C 20%
B erite P
* Depth TDK Shielded Wire- Production ’
. All Prices
+ Direction wound SMD Inductor 10
« Height H20% 1A Idc

* SLF6025T-100M1RO0O-PF - TDK

https://ciiva.com und https://ciiva.com/part
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Suchmaschine: m

Parts.io ist ein Anbieter von Datenbestdnden und speziellen Suchfunktionen flr elektronische

Bauelemente.

parts.io

Example Searches: Op Amp

Make Data Driven Design Decisions
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* SLF6025T-100M1R0O-PF - TDK

http://parts.io



http://parts.io/

Suchmaschine:

Je nach Suchmaschine kdnnen mehr oder weniger umfangreiche Informationen angezeigt

bzw. Suchkriterien festgelegt werden.

parts.io

& update your account details for future biings | UIEIRACCEUNEDRERIS =

SLF6025T-100M1R0-PF

- Inductors

1 Resuts Analytics

Filter your results

Manufacturer Partumber

SLF6025T-100M1RO-PF

&TDK

| N

D

U

o

July 2013

nasenUMBER composiTe paict INDUCTANCE NOM L) pasTURECYCLE CODE
ACTIVE
SLF $0.5012 10 pH \
e wn || SLF6025T-100M1RO-PF R
i -~ Inductors . .
o_"nr Inductors for Power Circuits
SHIELDED 1,034,508 Results Filter Results Analytics. Wound Fefrlte
ilter your results
N .
BASE NUMBER Show All » COMPOSITE PRICE SHOW OUTLIERS INDUCTA Serl eS
O Select A Add T List: S Off Pants
J AL m R | CH | MPCI20000 ~ 1es0t e
14372 T ACTIVE
MC-1812 | Gl | NL | PIC | HL® 10029 o roaes
car0 0.047 p1 - 100001
KQ | SDWLC  HLT | IRF 2822
° 0.047 1000.0 CONTACT MANUFACTURER
15C-1812 ALD2OT 15c-1210 ER 500  50.37 5073 511 5148 $1.83 OBSOLETE
) e
CONSTRUCTION Show All » RISK RANK STANDARD SELECTIONS ‘CORE MATERIAL Show All »
- CHIP 19470 ~ PBFREE CODE MILITARY SPEC - FERRITE 175,352 ~
- SHIELDED 42,967 . s ves | no TRUE | raLsE - CERAMIC 105,266
§| -cYunDRICAL 23,263 - FERRITE 77,332
- UNSHEELDED 19,869 2.21-9.66 - IRON 54,288
- EPOXY MOLDED 17,077 SURFACE MOUNT HAS STOCK - CERAMIC 30,950
- MAGNETICALLY SHIELDED 14,342 2.21 9.66 ves | no TRUE | FaLsE -IRON 18,999
- MOLDED CHIP 13,364 - PHENOLIC 12,377
N - MULTILAYER CHIP 13,361 w - NON-MAGNETIC 10,909 v
I
e — — —————




Lieferanten Unterstutzung:

Digi-Key verwendet Software von Ultra Librarian,

E-CAD Systeme ausgeben zu kénnen.

ELECTRONICS

Produkte Alle anzeigen
Halbleiter

soren, Messwanc

Passive Bauelemente

Uberspannung, Uberstrom,
Temperaturbausteine

Temperaturbausteine
Steckverbinder, Verbinder
Kabel, Dréhte
Testprodukte
Werkzeuge

Y

PRODUKTE

HERSTELLER RESSOURCEN ¥

Deutschland | 0800 180 01 26
Lana e . XN | NN

Anmelden oder

W LIVE CHAT REGISTRIEREN W

W 0 Artikel W

Die weltweit groBte Auswahl

an elektronischen Komponenten fiir den sofortigen Versanc

Alle Produkte SLF6025T-100M1R0-PF] S—
( J‘A; Ll oy

“_‘ =

Bestellen

Em

Varenkorb

492/ veses: cigikey.ce/de/product-highiight/di delta-siectronica/high-power-
v

Neu bei Digi-Key? Starten Sie jetzt

MUHELOS VERSANDKOSTENFREI
BESTEU.EN AB sﬂ,m € Produktverzeichnis > Induktoren, Spulen. Drosseln > Mit fester Induldivitsit %

Resultate: 3
Forschung

Suche innerhalb der Resultate

Verpackung
[Am Band (Cut Tepe - CT)
Band und Spule (Tape snd Reel - TR)
Digi-Reei®

[ Artikel auf Lager (] Bleifrei [ RoHS-konform

(e e e Y

Sucheingabe: SLFE025T-100M1R0-FF X

TDK
Comporation 68.76 MOHM
SMD

FIXED IND

TDK 10UH 14

Comoration 68.76 MOHM
SMD

SLFB02!

445-174416-1-ND TomrBn =

I

FIXED IND

10UH 1A

Corporation 58.78 MOHM
SMD

4
=

Ultra

Librarian

um die gewahlten Parts an unterschiedliche

“ ULTRA

PRODUKTE

Standardliferzeit | 0,36718 1.000
14 Wochen

021 - Sofort 0.80000 1

021 - Sofort Digi-Reei® 1

Band und Spule
(Tape and Reel -
TR SLF
wechselnde

Am Band (Cut
Tape- CTI)
wechseinde =
Verpackungseinheit

Digi Resi®ig)
wechseinde SLF
Verpackungseinheit

HERSTELLER

Ay

RES SOURCEhV W LIVE CHAT

Referenz

Akademisches Programm
Artikel-Bibliothek
Inhaltsbibliothek
Technische Ressourcen
Industrielle Automatisierung
Neueste Produkte
Produktschulungsmodule

Video-Biblicthek

Enbwickiung

Rechner fior Online-Konvertierung
Hardware und Software

EDA- und Designsoftware
Referenzdesigns.

TechZones™

Suche / Bestellung

BOM Manager
Browser-Ressourcen

Drshigewickelt Famt 10uH
Drahigewickelt Ferit 10H
Drshigewickelt Ferit 10uH

+20%

+20%

+20%




Lieferanten Unterstutzung:

Es werden alle erforderlichen Daten flr eine komplette Parts Beschreibung ausgegeben.

B Ultra

IjlerJelltrrlgn
Librarian

Ultra Librarian for Digi-K

Access millions of parts in your desired CAD format. Powel

s Covran nd s vt 1ot oe oy Ultra Librarian for Digi-Key

Access millions of parts in your desired CAD format. Powered by
Ultra Librarian and made available for free by Digi-Key.

Review Part Selection Select CAD Formats star|

exports.zip

Part Selection

‘ Digi-Key Part Number ‘ Manufacturer: Texas Iy Y ® o
A A

Review Part Selection Select CAD Formats Start Your Downloag

296-6501-2-ND Manufacturer PN: NESS

CAD Moel Types Avalabie e Caddtar.cpa

. Pfad: ZukenCADSTAR\ZukenCADSTAR
4 2B == ;- Downloading

296-6501-2-ND Manufacturer PN: NESSSDR H“' Pfad: ZukenCADSTARN ZukenCADSTARY

Freven Freview ‘ Digi-Key Part Number Manufacturer: Texas Instruments ﬂﬂu CadStar.csa

Choose CAD Format(s)
30 STEP Model > Mentor i Getting started with your new parts: -"I"l Cadstarlib

Altium > Pulsonix

Pfad: ZukenCADSTARN ukenCADSTARY

Files will download a single zip file. Each CAD format requested will be o |
available with in a separats folder inside the zip file.

Cadence 3  Zuken
& CADSTAR vis 13 ‘Within =ach folder view the readme et for specific instructions on how to
ADSTAR v3+ 4% .
Eagle add the salactad modal to your PCE CAD snvironmeant
; ¥ o . readme.txt

© crso00/cre000 4 Impor: CAD mode! and start designing in your preferred CAD software Pfad: ZukenCADSTAR ZukenCADSTAR,

S S = Need more parts?

Download Purchase part packs and always have access to the parts you need when you need them.
O I have read the License Agreement and agree to the Terms Ang 50 Part Pa{k 100 Pa rt Pa Ck 1000 Pal-t Pa(k
e i 50 parts for $50 100 parts for §75 1000 parts for §500
§1ipar part $0.75/per part $0.50ipar part




Lieferanten Unterstlitzung: '

Zusatzliche Lagen werden den Projekten hinzugefligt. Die Ausgaben der
Bauteilbeschreibungen erfolgen in thousands of an inch.

Name | Type Thickness (mm) | Embedding Description Sub Type | Physical L Colours - LE}‘EI’S foa e

Top Elec Electrical I (Mone 1 User Attributes >
Top Assembly | Non-Electrical (None) 1 X -
Top Glue Spot | Mon-Electrical (Mone} 1 LEI_','EI Hame: Vizible: C Add
Top Paste Mon-Electrical (None} 1 R R ReiDes
Top Placement | Non-Electrical (None} 1 ' Top Elec Yes 1M Tupe Delete
Top sik Hon-Electrical (one) i el ettt it : T ——
Top Solder Resi | Non-Electrical {Hone) [ Top Agsembly ez Flename
No tracks Non-Electrical (MNone) 1
No vias Non-Electrical (Mone) 1 TDD G'UE S|:u:|l ND Change...
Universal ARD Non-Electrical (MNone) 1 TD F'aste YBS
GND Powerplane None 2 P Used
Sig 2 Electrical 3 Top Placement Yes
Sig 3 Electrical 4 .
Sig 4 Electrical 5 Top silk e
Sig & Electrical 6 : ipti
Si: = e = Top Solder Resist Yes Dy
= - Walue of attached item

ig 7 Electrical g N a tracks N a
Sig 8 Electrical 9 .
Sig 9 Electrical 10 Ma vias Mo
Sig 10 Electrical il .
Sig 11 Electrical 12 Universal ARD No
Sig12 Electrical 13 Atribute OF: | (A1 ~
Sig 13 Electrical 14 GND ND |[ ! %
WCC Powerplane 15 S|g 2 Mo
Bottom Elec Electrical (None 16 i Help
Bottom Assembl | Non-Elecirical (None) 18 Sig 3 Mo
Bottom Glue Spo. Non-Electrical (Mone) 16 .
Bottom Paste MNon-Electrical (None) 16 Slg 4 ND
Bottom P!aceme Non-Electrical (MNone) 16 Slg 5 ND ]
Bottom silk Non-Electrical (None) 16
Bottom Solder R Non-Electrical (None} 16

: Doc 1 Documentatie (MNone
Assignments X
lnes | Tt Pads | Hatd
eft right .
length length Clearance ::’:m ot -
SR — _ D
Pads il Y angle |

O e -~

b size —J alignment

Used . - ‘ — Size | Orient | Lett Right | Internal 'Add Pesigrmert

(Thou) | Angle | Length Length | Feature

] RX66Y20D0T Rectangle: 20 0.0 23 23 23 Add Reassignment
i |RX78Y22D0T Rectangle 22 0.0 28 28 28
[ RX90Y24D0T Rectangle 24 00 33 33 33

Duplicate Assignment B s s B




Lieferanten Unterstutzung:

m ELECTAOWICS ‘,/'

Aktuell wird noch das Format CADSTAR 3.01 ausgegeben.

@ http://wwwaccelerated-des X |+

accelerated-designs.com

HOME  SPECS & PRODUCTS

e
==

The fastest solution for EDA
Library Creation, import,
Export, Change and
Consoldaton.

e

wBe 9 3 A =

Quick Views : |default v

Step 1. Select a File to Load.

=lol x|

Load Data

Step 2. Select Tools g
[T Accel 15/ PCAD 2441 /Altum Designer [~ Mgl

" pre2002 & 2002 of newer ¢
[~ Cadence Allegro 14-15.1 [~ O
[T Cadence Allegro 15.2 or newer [~ O

* prel60 ¢ 160 [~ Mel
[T Cadence Concept 15 of newer (}
[T EPD\ViewDraw\DXDesigner [ Zul
[T Mentor Boardstation V8 or newer r Zd
[~ Mentor Design Architect V8 or newes [~ Eaf
[V Akium Designer [~ DX
[T Target3001 [~ XM
[~ UserAttached Files [~ Def

1001 LIm#ation Summaty:
Remove A1l o y

Add All Component: CLCOO7AJE loaded.

d!

Step 3. Export to Cad Tools | -Opfi

[[Export to Selected Tools| | | _OP
Ex

Benelils o@

Download from wi N T

Uset Data
UserName: Frank Frank
User Company: Accelerated Designs
Licensing Number: ACFBOF1AC

Protected Theu: Petmanent License:

Imports: E ﬁPLkS'

Accel 14 Library
Accel 15 Library
Allegro 13
Allegro 13.6
Allegro 14.0
Allegro 15.2

[V Accel 140PCB
[V Accel 141 PCB
v Accel 14 Library
v Allegro 14

[~ CAD XLator V1.0
[V Cadence Concept

[V Cadstar 3.0.1 CAD XLator V1.0

[v DDE Supemmax ECAD Cadence Concept

WV Graffy Cadstar 3.0.1

[V Mentor Boardstation DDE Supemax ECAD

[V Mentor Design Architect
[V Orcad 9 Libraty

[V Orcad 9.0

vV Orcad Edif

[V Pads 3 Library

[V Protel 3.5 Symbols

[V Protel 3.5 Pattemns

vV VerBest 33

vV ViewDraw

Mentor Boardstation
Mentor Design Architect
Pads 3

PCB123

Protel 3.5 Pattemns
Protel 3.5 Symbals
VeriBest 93
ViewDraw

Orcad 9 Capture
Orcad S Layout
DXF

CosS

Graffy HPDL

DA HPDL

Zuken CR5000
Eagle

Altium

Target3001

CURUE i R A I A e e U AU R IS e I I R I R IR

=181

Done

Get Host ID

Features
Agctivate Online Licenser
v UL Gold
[~ UL Lke Contact Us
[ uL
v Sives

[v Template Editor
[v Bnary XLR Out




Lieferanten Unterstltzung: & —

WURTH ELEKTRONIK

3
Es werden gesamte Part-Familien ausgeben.
Ihl)ownlc:\ads
/ - Family Specific Files Size Specific Files
Component Libraries
Files Size Files
2 Parts Library Manager kS
am— o 0201 = ] iy Marnag
R ) Library Path | wE -
Filer __App\y Filter
Add Folder Rename Folder Delste Folder << Locate
- - . < T, e
C A D 5 TA R - E M C C O M p O N E N T 5 -rev ] Ll p {81 Common Mods Chokes for Data snd Signl Line || & e CHsw_0B03 744230220 Impart Fie Library.
- Created by Add.. 7 B WE-CNSw_DB03_744230251
Created Date g wg EESW HF 8 WE-CNSW_0B03 744230450 Import Database Library.
2
S— Impedance R h ) B WE-CNS'_DB05_744231091 eport
: ] EMC Components.LIB Inductance _ s g e B WE CNSW_0B05_ 744231121 Data Shents
W) Pfad: Link ‘whurth Elektranik D atasheet Change 3] WESLs B WE-CNSW_DB05_744231181
II:dmk \p’\u’ulth Elektronik. \+'ebsite 9 ~{E WESLM B WE-CNSW_0805_744231261 Parts Index
} anufacturer . ! B WE-CHSWw_0BO5_ 744231371
‘ ] WE-CADSTAR-PCB.Iib o L & B kst P L B WE-CNSW_ 1205744232090 el
W Pfad: ] WECHiE B WE-CNSW_ 1206 744232102
{E3] WE-CHB HC B WE-CHSW_1206_744232161
B ] ~{E] WE-CMB NZn B WE-CNSW_1206_744232222
7 WE-CADSTAR-SYMBOL.lib Attribute Usage: | (A1) 24 -{E] WE-CMBH B WE CNSWw_1206_744232261
- ] Pfad: {E3] WE-CMBNC B WE-CNSW_1206_744232601
J d: il wWeFT B WE-CNSW_1812_744235110
— — Help 3] WELF B WE CNSW_1812_744235220
- g wg#i ESMD B WE-CHSW_1812_744235601
" : B WE-CHSW_1812_744236801
Il WE-TFCH B WE-CNSW_1812_744235900
{ga] ESD Pratection
B3] WE-TVS
Pats  Definitions B} g WE ue
. - — B3] WEVEA
Part Hame | Number Description Version Definition {E] Ferttes for PCE Assembly
WE-CBA_0603_752633620 782633620 | WE-CBA SMD EMI Suppression Ferrite Bead | 1 WE-CBA_0603_T82633520 ) g wégg? .
WE-CBA_06803_722633601 782633801 WE-CBA SMD EMI Suppression Ferrite Bead | 1 WE-CBA_0603_782633501 < i > < >
WE-CBA 0603 782632620 | 782632620 | WE-CBA SMD EMI Suppression Ferrite Bead | 1 WE-CBA_0603_782632520 ) Shaw subfolder cantents 0 Selected From 23 Listed
WE-CBA_0603_T82632511 TE2632511 WE-CBA SMD EMI Suppression Ferrite Bead | 1 WE-CBA_0603_T82632511 @ Show selected folder only o ey
=
partlo Impedance Link Wurth Elektronik Website Created by Created Date Link Wurth Elektronik Datazheet Manufacturer Email Contact Height/mm
782633620 62 Ohmi@100MHz hitp:/ifwww we-online.de Baojun Chen May 2016 http://kataleg. we-online de/pbs/datasheet/73 | Wurth Elektronik | libraries@we-online.com | 0.8
782533601 500 Ohmi@100MHz hitp:ifwww . we-online.de Baojun Chen May 2016 http://kataleg. we-online.de/pbs/datasheet/78| Wurth Elektronik | libraries@we-online.com | 0.8
782532520 52 Ohmi@100MH=z hitp:ifwww . we-online.de Baojun Chen May 2016 http://kataleg. we-online.de/pbs/datasheet/78| Wurth Elektronik | libraries@we-online.com | 0.8
782532511 510 Ohmi@100MHz hitp:/iwww . we-online.de Baojun Chen May 2016 http://katalog. we-online.de/pbs/datasheet/78| Wurth Elektronik | libraries@we-online.com | 0.8
- = —— ———

http://www.we-online.com/web/en/electronic _components/produkte pb/bauteilebibliotheken/libraries.php



http://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/bauteilebibliotheken/libraries.php
http://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/bauteilebibliotheken/libraries.php
http://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/bauteilebibliotheken/libraries.php

Lieferanten Unterstlitzung: -

O-
—O—
—O-
O

WURTH ELEKTRONIK

Zusatzliche Lagen werden den Projekten hinzugefiigt. Die Ausgaben erfolgen in thousands of
an inch fur SCM und mm fir PCB.

L avers Component  Symbols Pins  Giate = Pin Swapping  Attibutes
y Attribute Text Read Only|  Type
partho 769633620 |
Impedance 62 0hm@100MHz [l
Link Wurth Elekironik Website | hitp:/w ww.we-online.de
Created by Baojun Chen O
. Physical Created Date May 2016 [
Name | Description Type Sub Type Layer Link Viurth Elektronik we-oniine. 826336
m
Top Placement Non-Electrical Placement 1 Email Contact "‘::;Te:;ﬁ:ﬂ::"“"e com =
Top Assembly Non-Electrical Assembly 1 Heightimm
Top Paste Non-Electrical Paste 1 Reverse Stand Off 85 L]
Top Silk Non-Electrical Silkscreen 1 Inductance |
Top Solder Resi Non-Electrical Solder Resi 1 7
Top Glue Spot Non-Electrical (None) 1
No vias Non-Electrical (None) 1
Top Elec Electrical { e 1
Bottom Glue Spo Non-Electrical 2z
Inner1 Electrical 2
Inner2 Electrical 3
Bottom Elec Electrical 4
Bottom Solder R Non-Electrical Ype |Res\ 4
Bottom Silk Non-Electrical Sikscreen 4 -
Bottom Paste Non-Electrical Paste 4 1 4
Bottom Assembl Non-Electrical Assembly 4
Bottom Placeme Non-Electrical Placement 4
:. Board Dot

left right .
clearance relief
-
length . lnl N length ) width oﬂse‘ S
P d § 1 orient ﬂ l —_—
\
aads i angle X 1
n ' l = angle |
1 1 size 2 ° alignment
Size Orient Left Right Internal A | Add Assignment
Used Pad Code Layer ‘ Shape (mm) | Angle | Length | Length | Feature
L] SMD 0.85x2.30 Rectangle | (Default Rectangle 0.850 80.0 0.725 0.725 5 Add Reassignment
i [=] SMD 0.95x0.70 Rectangle | (Dsfault Rectangle 0.700 0.0 0.125] 0125
i Top Paste Rectangle 0.802 0.0 0125 0.125 Duplicate Assignment
i Top Solder Res Rectangle 0.802 0.0 0.125 0.125
] SMD 0.98x3.70 Rectangle | | Rectangle 0880 900 1380 1.360 Tz
1 = consngcnooe oo T PV 2 o

left ight "
length B I"I N I"leglh ) Clsarance ;:’.ld':: otﬁe‘ }62
Pads - ol g I =

size T
i ' l = angle
Wyw o
L 1% size 2J alignment
Size | Orient | Left Right | Internal A Add Assignment

Used Pad Code ‘ Shape (Thou) | Angle | Length | Length | Feature

[} SMD 0.85x2.30 Rectangle Rectangle 335 90.0 285 285 Add Reassignment

i [=] |SMD 0.95x0.70 Rectangle & Rectangle 276 0.0 49 49

i Top Paste Rectangle M6 0.0 45 45 Duplicate Assignment

i Top Solder Res Rectangle 36 0.0 4.9 4.8
|:| SMD 0.98x3.70 Rectangle Rectangle 386 50.0 535 535 Delete Row
1 o CRIN A Ned £ Docs. L Dot L 04 oon 110 410




Suchmaschine: € Samacsys CSK

Die bewéahrteste Verbindung zwischen Zuken CADSTAR und einer Suchmaschine wird zur
Zeit durch SamacSys gewahrleistet. Unterstitzt durch eine ,Add Part“-Funktion.

= SEARCH ACTIVITY PROFILE DOWNLOADS FEEDBACK

= .6 —
& samacsys || :D: e o—o
._h & @ OO

E 4 Library Loader v2.02 N — ht

Open EPW File | Searchfor Pats | Profle | Feedback | Help

Electronic Component
SEARCH ENGINE Downloads Folder |D:ACSK_Data'Defintion SamacSys Browse

Your ECAD Tool |CADSTAR e Settings

“ ou have downloaded these parts since 18:24 on 04.05.2017

United Kingdom English

User Name: Kluwetasch@cskl .de
Q
Images Libraries Datashesats Suppliers Stock

@ % Al’lum M P_u—"‘so)':!f '["i% mzurken cadence E EAGLE % DIPTRACE mcad
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Suchmaschine: € 5amacsys S

Die Verflugbarkeit eines Datenblattes ist nicht gleichbedeutend mit der Verfligbarkeit des
Parts.

L SEARCH ACTIVITY PROFILE DOWNLOADS FEEDBACK

@Samacs S i =4 o000 O

SLF6025T-100M1R0-PF -

Components matching your search: 4
Image ECAD Model | D.S. Description Manufacturer Prices / Stock

. Build/Request ﬁ Fixed Inductors SMD 10uH 1.0amps EPCOS / TDK  SLFG025T-100M1R0-PF

I ° Build/Request ﬁ FIXED IND 10UH 1A 68.76 MOHM SMD TDK Corporation SLF6025T-100M1R0-PF

— S —



Suchmaschine: €Samacsys CSK

Statt den SamacSys Wizard zunutzen, kann ein registrierter User auch online eine Anfrage
nach dem gewiinschten Part stellen.

& samacsys .i 3[-6 nu F— n

| N D u ¢ T O R S &TDK

SLF series
Build / Request MPN - SLF6025T-100M1R0-PF

- SLF6025 Type

B SHAPE & DIMENSIONS

6202

U

BUILD REQUEST

LAUNCH WIZARD 'SUBMIT REQUEST

lgl
I
[ eew0e _

Dimensions in mm

1f sufficent engineers request the same part we will build it manually.

Alternatively after you have submitted vour request you may move the part
directly into our 24 hour turnaround queue by making a £5 PayPal donation
to the team. We will let you know how to do that after the request is in.

REQUEST SamacSys Part Request Processing
Thank you for your part creation request.

SUBMIT REQUEST

A confirmation link has been sent to 'kluwetasch@cskl.de' along with an offer to have the part built manually.

Fra —

Manufacturer TDK Corporation

Part Number SLF5025T-100M1R0-PF

—— —




Suchmaschine: € Samacsys

Es werden alle erforderlichen Daten zum Download fir CADSTAR zur Verfiigung gestellt.

& s o—o0
O

SamacSys <samacsys@componentsearchengine.com> Samacsys -
Part Status Update 6 ’ y: @ H) :

An  Kluwetasch

SLF6025T-100M1R0-PF - TDK Corporation

ad PCB Footprints and Sd

ematic Symbols - FREE

Part Status Update on SLF6025T-100M1RO-PF

You received this email because you requested a PCB library part be created for part number SLF6025T-100M 1R0-PF from TDK Corporation.
Your parts current status in the part creation process is shown in green below.

Requested The creation of the part has just been requested. We have a data sheet and a part number.

Incomplete The part number is confirmed and the part is in the data entry queue.

Partial Pin names and locations are available.

Allocated An engineer has been allocated to check the pinout information and determine the mechanical data for the package.

NeedsChecking Electrical and Mechanical data for the part is complete and is waiting for an independant review.
CheckingAllocated | A second engineer has been allocated to review the work of the first.

The electrical and mechanical data entry is complete and has been reviewed. The next step is footprint generation which is

Verified automatic and instant in many cases. If the flow of these emails pauses here your part is of a type we have yet to automate. Sl

Released All checks have been completed. The part is released and available for use. You can now download your part by

clicking the "find part” button in EPW or from our website here.
¥
Unless you disable emails from us in the application you used to request this part, you will be informed each time your part advances through the PDF $$$
creation process. DATASMEET PRICE sT00¢

Manufacturer TOK Corperstion

C5K_Data » Definition » SamacSys » components » LIB_SLFE025T-100M1RO-PF »

[] Mame Anderungsdatum Typ T T
2 wanen cdence Eese fomer [fCad
[ INDPMB00X270N.cpa 04.05201718:40  CPA-Datei
| [ SLF6025T-100M1RO-PF.csa 04.05.2017 18:40 CSA-Datei

Mj SLFE025T-100M1RO-PF.lib 04.05.2017 18:40 LIB-Datei
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Suchmaschine: € 5amacsys S

Der Wizard stellt umfangreiche Daten zur Erstellung des gesuchten Parts zu Verfligung.

Mechanical Information (step 2 of 3)
Consider loading package data from an existing package
Dimensions for SLF6025T-100M1R0-PF P SamacSys PCB Library Wizard
Units " - Read Only View
Method _
— 1 . 1 ] — ~General Properties (step 1 of 3)
Dimension Minimum Maximum Manufacturer [TOK Carporation -]
. s " Part Mumber S1F6025T-100M1R0-PF

Body Width |58 = 6.2 = - - e p—

B v 1 £ i 2 Bin Count wal’padsand transistor tabs
Height 27 - Packaga Categary [Inductors Pracision Moukled |

. a a Part Category [rducter | [More Categonies|
G Lotz 71 | B = |21 = Datashest URL [tttk comfinfotenlcetebogldtasheetsfinductor_commercial_paver_df607](Test
Pin Length 2 1,5 2 21 = 2] I[ ]IE;'] Bady B:ikagEDE:alls o f not included in sbove | (Tt Released
Lengtn 1 2 W oxr for ies, wound ferrite, 1.0ul
Bin Span 58 =hE=e 3 Description
CoUwEER D R = |08 z Footprint Praview
Pin Width 2 |03 =ax] 3 mm Layers
Pins and Pads 0 5 [ Eassemoy orawing e
Pad Shape Rectangle v D_I | | 1 | | | |
Package Name - Electrical Pin Information (step 3 of 3)
Package EC
NE"‘E—M = The pinout in this part category is always as below and cannot be changed.
Step 2 O
.2 Middle click an Mumber Mame T1r'|:|E
] footprint to measure
- i i Undefined
= 2 2 Undefined .




Suchmaschine: @

Samacs

SOFTWARE FROM OUTSIDE THE BOX

VS

Die Symbol Ausgaben erfolgen in thousands of an inch.
Die Component Ausgaben erfolgen in mm.

=

Home Library Toals View
#@ @ e
- 53 Copy
Search | Attribute Paste
Mames
Column | Attributes Clipboard
Cnmpnrﬁd Symbols Pins  Gate + Pin Swapping At
Name
Reference
Atemate: | |
Select...

Max Electrical Pin

Component  Symbols

MName Stem

Pins

butes

Apphy

Reset

L ]

Gate ~ Pin Swapping  Attributes

Workspace Express Design_WE_Libraries V01 - Projekt-SamacSys-Parts.LIB (D:\CSK_Data'\DefinitionSamacSysiLibrary\) - SLF025T-100M1R0-PF - Parts Library - Zuken

Gate Symbol Name Terminals
A JSLrenosi T00MIR0D-Pr] 2

Component  Symbels  Pins Gate = Pin Swapping  Attibutes
Part Pin Names/Idertifiers Visible
Label| signal| Terminal| Type | Loaa | Position
T | 1 A 1
2 | 2 AZ 1
Component Symbols  Pins Gate RPm Swapping  Attributes

Pin1{1} Terminal A.1 ha2

Pin 2 {2} Terminal A.2

I~~~ 2 -

3

>

INDPM6@6@X278N |

Component  Symbols Fins  Gate + Fin Swapping  Afiributes
Attribute Text Read Only Type
_Hame 53 | ]
RS Part Number - =]
er_Name TDK Corporation 1
er_Part_Number | SLFE025T-100M1R0-PF ]
Link Datashest hiips //product tdk comvin fo/en/catalog/dalashests/induct ]
Height 2.7mm 1
Assignments *
width
c ! Pads |
Line Styles 1 o -
e rig .
clearance relief
length —] [ length oped o
orient ﬁ |
Pads e .
' ' 0 angle
i - " I 1% size 1" alignment
Used Line Code ‘ Width (Thou) Style Add Assignment
| |{Connections) 7.9 | Seld Duplicate Assignment Used Pad Code | Layer | Shape Size | Orient LLeﬂm LR‘g":h L_ma{na\ Cearance I—IMd Assignment
| Ssymbol Outline 4.0 | Soiid e {8 s e e oY e )
= - i T205_175 Rectangle 175 0.0 015] 015] 0
] Symbol Terminal 4.0 | Solid Delete Row I ¢ (it B




SOFTWARE FROM OUTSIDE THE BOX

Suchmaschine: @ 2amMacsys

Die Layer entsprechen den Vorgaben der IPC Richtlinien und sind direkt verwendungsfahig.
Die Parts Informationen sind ebenfalls direkt einsetzbar.

Name Type Thickness (mm) | Embedding Description Sub Type | Phy: Name Type Thickness (mm) |  Embedding Description SubType | Physical Layer
Congtruction Documentatio MNane (None) Top 30 Model O~ Mon-Electrical MNone (Mone) 1
Drill Drawing Documentatio None (None) Top Placement ~ Mon-Electrical None Placement 1
Top Placement  Mon-Electrical None Placement 1 Top Azsembly  Mon-Electrical Hone Aszembly 1
Top Assembly  Non-Electrical None Aszsembly 1 Top Paste Mon-Electrical None Paste 1
Top Paste Nen-Electrical None Paste 1 Top Silk Non-Electrical Mone Silkscreen 1
Top =ilk Non-Electrical None Silkzcreen 1 Top Sclder Resi  Mon-Electrical None Solder Resi 1
Top Solder Resi  Non-Electrical Mone Solder Resi 1 Top Elsc Electrical Mone Componentside | (Mone) 1
Top Elec Electrical Mone (None) 1 Bottom Elec Electrical Mone Solderside (None) 2
Bottom Elec Electrical Mane (None) 2 Bottom Solder R~ Non-Electrical None Solder Resi 2
Bottom Solder R Non-Electrical None Solder Resi 2 Bottom Silk Non-Electrical Mone Silkscreen 2
Bottom silk Non-Electrical None Silkscreen 2 Bottom Paste Non-Electrical Mone Paste 2
Bottom Paste MNon-Electrical MNone Paste z Bottom Aszembl = Mon-Electrical MNone Azzembly 2
Bottom Assembl  Non-Electrical Mane Assembly 2 Bottom Placeme  Non-Electrical None Placement 2z
Bottom Placeme = Non-Electrical Mone Placement 2 Bottom 30 Medel  Mon-Electrical Mone (Mone) 2
=
7| Projekt-SamacSys-Parts.LIB - Editor
Library Path: | SamacSys 2 Datei Beabeiten Format Ansicht 7
Fiter, 1 Apply Fiter # FORMAT 32
- ) ) dd Folder Rename Folder Delete Folder c—Locate | H +i@ “root’
_| Projekt-SamacSys-Parts.LIB - Editor
E\L'jParIs Libraries d .SLFEO25T-1@0MIR8-PF :1 ;Inductor for power seris, SLF series, wound ferrite, 1.0uH
Datei Bearbeiten Format Ansicht 7 -7 Projekt-SamacSys- Librafie:. INDPME@E0X270N
# FORMAT 32 Import File Library... "E?; L
Impart D atabase Library... *PLB 1="1" 2="2"
+l@ ‘root’ = HMXP 2
it Part
*DFN SLF6@25T-18@M1RE-PF
Repart. ~!Supplier_MName (RS)
~IRS Part Number (-)
e SiEE ~IManufacturer_Name (TDK Corporation)
.END i [ ~IManufacturer_Part_Number (SLF6@25T-188MIR@-PF)
E— ~!Link Datasheet (https://product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/inductor_commercial_power_s1f6025_en.pdf)
Convert Library. ~IHeight (2.7mm)
£ L4 L4 SLF6025T-100MIRG-PF
() Show subfolder contents 0 Selected From 0 Listed 1.11U 2.11U0
(®) Show selected folder only Close Help END
— —
— = > -
Pats  Definttions
Part Hame Humber Description Version Definition SPICE | Part Acceptance
SLFS025T-100M 1R0-PF Inductor for power seris, SLF series, wound ferrite, 1.0uH | 1 SLFS025T-100M1R0-PF
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WeassenertHiop Porel
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FRAW 96 *
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nicht mehr anzeigen
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87.371 CAD-Anwendern bei

Got questions?

G
S

<iframe scrolina="no’ frar

G+ Teilen | IR

Ansicht im
CADSTAR
BML

[] Mame

Vorschau 30 Vorschau 2D

(]

o | M =3

-~

@~

2 User Library-50T323 (SC70-3)-T.z..  03.05.2017 15:49

) Bewerten Sie als erster disses Tei

Kommentieren Sie als erster dieses Model

ere Version bereitstelen

a I &
Alternative Versionen
&)

33) ” Etiketten (0)

Herunterladen

LAt das Modell gemat den angegeben Grobenparametem im 20- oder 3D-Format herunter.

Format: @ 30 O 2D

Format
ACIS (*.sat) F|
CADKey 3D (*.sat) "
1FC 233 (*.fc)
1GES (*.igs)
Inventor (*.5at)
1ronCAD (*.sat)

IPEG Files (* jpg)
Mechanical Desktop (*.s2t)
Parasolid Binary (*.x_b)
Parasolid Text (*.x_t)
Pro/E PartfAssembly (*.rt)
Revit (*.sat)

SDRC LDEAS (*.step)

SolidEdge (*.x_t) Teile & Baugruppen

TIFF (*.)
Unigraphics (*_t)
VDA (*.vda)

Kluwetasch * Downloads »

Anderungsdat...  Typ GroBe g

Andere Beitrage dieses Anwenders

STL(*.st) . . ‘ Q

VRML (*.wil) N ' s .
Edrawing Part/Assembly (*.eprt) v v -

* » Dieser PC » 05(C:) » Benutzer »

N

http://www.3dcontentcentral.de/

——


http://www.3dcontentcentral.de/

3D STEP Modelle: FreeCAD und CADSTAR BML .0

-y

T FreeCAD

- -
TReAe e IONCE B

JBaumansicnt 8 x

Bezeichnungen & Eigenschaften

@ User ibrary-adis_16201

AHOGHOBAAMR POV IFE%2Y

Datei Bearbeiten Ansicht Weraeuge Nete Skizze Formtel Zeichnung Raytracing Entwurf Fenster Hife

i BoardModeler Lite - [New Library Model £02]

] File Project View 3Dmodel Tools Window Help
O VOB FE PFF L HE

P & X Contral Panel 2

A 4] r| Geametry | 3D model |
i Assembly
B2 DACSK_Data\Definition\3D-BML\_Ter
= Body-1
< > By
Measurement History Panel

STEP o SAT conversion comﬁ\eted

L0 &g >

=
]

4 B0 K db | & A A

<
=

R FreeCAD
Datei Bearbeiten Ansicht Werkzeuge Netze Skizze Formtell Zeichnung Raytracing  Entwurf  Fenster  Hilfe
@ =

d1dcAe eves sOonNce

Bezeichnungen & Eigenschaften
Applikation
~ @ Unnamed

@ User Library-adis 16201

i BoardModeler Lite - [New Library Model £02]
W] File Project View 3Dmodel Tools Window Help

D& PORROREH #OH L
P 2 % Conlrol Parel a
4| v| Geometry | 3D model |

i Assembly
DACSK_Data\Definition\3D-BMLY_Ter
& Body-1

< >

Measurement History Panel

) New Ubrary Model 201 [§3] New Library Model #02

For Help, press F1

&

03, (= | o

STEP to SAT conversion completed




PCB Library Expert fur IPC-7351 Land Pattern

Software-interne Suchmoglichkeit via Octopart API: Verfugbarkeit, Artikelnummer & Datenblatt

» Library Expert Pro (2017.12) [Quad Flat Mo-Lead (QFM with Tab)-QFN33P50_500X500X60L40X25T270X130L]

(OED

. Surface Mount

@Gear EDemn |- oK

Component Type: Quad Fat No-Lead (QFN with Tab)

B Through Hole

 Addto Lib
+

Drafting  Footprint

Component  Teminal Rules
Dimensions  Settings 3D Colors
Lead Shape D-Shape
Pitch (g)

Pins

Set tab stops for: () Nem/Tol () Min/Max (@ Reqd

x,\_ FP Designer E

File  Edit

|l Library Editor

View  Tools

L=

Footprirt Name

Physical Description

KN .
ools
_—

) — Free Parts . LEAP * Preferenc

QFN41P50_6D0XE00]
PQFM33P50_500X50
LGA3NCP38X37_6X5)
CGAT6ERCP127_24;

60

View »

Build Selection

fla1 No-Lead (QFMN with Tab). 0.50 mm pitch; square. 10 pin X 1
£k Quad Flat Mo-Lead (PQFN with Tab), 0.50 mm pitch; square,
Frid Amay (LGA), 0.38 mm row pitch X 0.37 mm col. pitch, rect.; 3

QFN45P50_700X700; E

QFN45P50_700X700;

QFN57P50_800XB00;

QFN37P40_500X500;
QFN25P40_400X400;
QFN45P40_6D0X600]

<

File Name: D:\CSK_Dat:

Search Octopart

o New »
i B= Copy

[E\ Paste

0 Delete »

Grid Amay (CGA), 1.27 mm pitch, rect.; 168 pin, 35.50 mm L X
Fict No-Lead (QFN wih Tab, .50 mm pitch; sauare, 12pin X 14
flat No-Lead (QFN with Tab). 0.50 mm pitch: square. 12 pin X1_
[:Iat No-Lead (QFN with Tab), 0.50 mm pitch: square, 14 pin X 14
st No-Lead (QFN with Tab), 0.50 mm pitch; square, 8 pin X BT)
Fiet No-Lead (QFN wih Tab), 040 mm pilch; sauare, 5 pin X 5}
izt No-Lead (QFM with Tab). 0.40 mm pitch: square. 7o
[:Iat No-Lead (QFN with Tab), 0.40 mm pitch; square, 12 pin X 1

7pin X7p|

ies\ S fpx

Rief MNom -Tal +Tal Min Mazx
A " 060
b 025 | 005 | 005 [" 020 [" 030
D 500 | 00 | 00 |49 | 510
D2 |"2698

E 500 | 010 [ 00 [ 480 [ 510
E2 1299

L p40 | 010 [ 010 [ o030 |Fos0
o °F

.

** Required entry {unless Optional)

* Qptional dimension

KA N
| B XY AK

Units: Millimeters

Default Source: DACSK_Data‘\Definition\IPC-7351-X\Preferences\IPC-7351B_DefaultPreferences_CSK_VO1.dat

Density Level: Least

o L
Search Octopart - m] X
Pat Nomber Q.

TDK

SLE6025T-100M1R0-PF

Onlinecomponents.com
Portal SKU Quantity Packaging MOQ Price Range
Digi-Key* 445-174416-2-ND 1000 Tape & Reel 1000 0.38-040
Verical® SLE6025T-100MIRO-PF 2039 31 0.38-044
Chip One Stop Japan* ClSTj@UDDlQSS-IG 2039 Cut Tape 10 0.38-033
Mouser* 810-SLF6025T-100M 2708 0.38-040
Arrow* SLF6025T-100MIRO-PF 22 1 0.38-040
TTI* SLE6025T-100MIRO-PE 0 0.38-039
Newark™® 90R0663 0 Tape & Reel 1000 0.36-040
Avnet* SLE6025T-100MIRO-PE 0 1000 0.36-036
RS Components* 6044438 5760 0.36-0.36
Avnet Europe* SLF6025T-100MIR0O-PE 0 1000 0.36-036
Rutronilc*® IND15881 0 1000 0.36-033
LTL Group SLE6025T-100MIRO-PE 6898 0.36-033
Abacus Technologies ~ SLE6025T-100MIR0-PE 3700 0.36-033

-

* SLF6025T-100M1R0O-PF - TDK

http://www.pcblibraries.com/POD/



http://www.pcblibraries.com/POD/

. PCB
Suchmaschine:

M Libraries

D B
A y Bd

Die PCB Library Expert Software vereinigt eine software-interne Suchfunktion mit der Online
POD Datenbank, um die Beschaffung IPC-7351 konformer Landeflachen zu gewahrleisten.

Footprints & 3D Models with Customizable Preferences

TDK ~

SLFE025T-100M1R0O-PF
B 1 MILLION# Intelli-Parts™ for
= manufacturer defaults. You have

TDK SEARCHED FOR PART NUMBER: " SLH|

I
2]
L4

(1 TOTAL PART FOUND)

I} Request a Part

Part not found? Get it as little as:

§5 - LE Professional
§7 - LE POD Builder

L
&TDK

Logical Description:
Fog Inductor, Power, Wound Ferrite. 500mA
a Physical Description.

Inductor, Power; 2 pin, 6.00 mm L X &

release for

Footprints & 3D Models with Customizable Preferences

= use the IPC or

Home | & Account CSK Kluwetasch Downioads | (B Logout
g PCB
- - = ¥ ABOUT ¥ LIBRARY EXPERT ¥ PARTS
™ Libraries

¥ FORUM

¥ DISTRIBUTORS

¥ SALES & SUPPORT

I Footprints & 3D Models with Customizable Preferences

1 MILLION+ Intelli-Parts™ for footprints & 3D models, easily customizable with your preferences - or simply use the IPC or

= manufacturer defaults. You have unprecedented control of your CAD library features with no limit on number of preference files!

TDK SEARCHED FOR PART NUMBER: "SLF8025T-100M1R0-PF"

(1 TOTAL PART FOUND)

Manufacturer:
Part Number.
Case Code.
Datasheet

&TDK

SLF6025

Footprint Name: TDK_SLF6025

Logical Description:
Inductor, Power, Wound Ferrite, 800mA 150 Ohm, SMD
Physical Description:
Inductor, Power; 2 pin, 6.00 mm L X 6.00 mm W X 2.70 mm H body

SLF6025T-100M1R0-PF  frepo

Free downloads used today: 0.0f 0
POD credits [buyl:. 0

http://www.pcblibraries.com/POD/



http://www.pcblibraries.com/POD/

T . PCB
Part Building Service: BB e

Ergéanzt wird die Bauteil-Suche durch den Part Building Service von PCB Libraries.

3“ PCB YABOUT = ¥YLIBRARY EXPERT = ¥PARTS ¥YFORUM | ¥DISTRIBUTORS @ ¥SALES & SUPPORT

> Libraries Footprint Mame

[ XTALDFNZ_200X120X60L50X100

ALTERA_EP4CGX15BN11CTN
AMPHENOL_LMJ2018811100DL1T4
AMPHENOL_101-00565-64

FREE BOM BUILDER SERVICE
"Sounds too good to be true” is now REALITY

- Send us your BOM CAPC100X50X56L25
- We exiract all parts from Parts on Demand database AMPHENOL 10-507143-85E
- We build all standard parts for FREE =
- You can choose if you want to pay $5 per part for remaining parts QFN25P50_400X400X80L40x24T260
- Guaranteed to save you time and money
- Available to Library Expert Pro customers on latest version
7 » Physical Description Casze Code
Crystal, Dual Flat No-Lead (DFN 2 Pin); 2 pin, 2.00 mm L X 1.20 mm W X 0.60 mm H body ABS06
Pullback Quad Fat Neo-Lead (PQFM with Tab); 148 pin, 11.00 mm L X 17.00 mm W X 0.80 mm H body 148-QFN
Connector, Right Angle RJ45 w/Transformer; 14 pin, 16.51 mm L X 25.40 mm W X 13.76 mm H body LMJ201881X100DL1T4
The completely redesigned PCB Library Expert
Connector, Right Angle Receptacle; 15 pin, 26.60 mm L X 25.00 mm W X 3.45 mm H body 101-00565-64
Capacitor, Chip: 1.00 mm L X 0.50 mm W X 0.56 mm H body ¥R 0402
We offer tools to automate building of MILLIONS of footprints and 3D models. In addition, we alsg| . X . E ~
intelligent PCB library that gets you footprints (23 CAD formats) and 3D models with your own ui Connector, Vertical F{eceptacle, 472 pin, 138.176 mm L X 13.767 mm W X 12.538 mm H body L-2081-2
preferences: line widths, pad shapes, colors, rotation, and dozens more Quad Fat No-Lead (QFN with Tab), 0.50 mm pitch; square, & pin X & pin, 4.00 mm L X 4.00 mm W X 0.80 mm H body Cp-24-7
Look throughout the industry for the highest quality PCB libraries at the lowest cost and you end up at our Buy TYear Wantenance
PCB Library Expert. Our PCB Library Expert lets you effortlessly calculate and generate high-quality
footprints in a fraction of the time it would take you to create them using a CAD Manufacturer Part Number Logical Description
Abracon ABSDE-107-32 76BKHZ-T Crystal, 4pF 32.768 kHz
s ———— e R 25 B0 L £ DL
Amphenol LMJ201881X100DL1T4 Madular Jack, 8 Positon, RJ45, with LED's and Transformer
Amphenol 101-00565-64 Connector, 15 Position, 5D Card
AVX 0402ZD104KAT2A Capacitar, Chip, Ceramic 0.1uF 10% 10V X5R
Amphenol Asrospace Operations | 10-507143-85E Connector, 472 Posttion, High Density Interconnect System with MIL-C-55302 Type Bristle Brush Cortacts
Analog Devices ADLE201 IC, Wide Dynamic Range, High Speed. Digital Cortrolled VGEA

http://www.pcblibraries.com/LibraryExpert/BOM/
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IPC-7351 — Richtlinien fiir Land Pattern

UNITS

TOLERANCE

SHAPES

ROTATION

PCB Footprint

CAD Tool Formats

> x 30 =1.800+

Metric Units Imperial Units
IPC Level A IPC Level B IPC Level C User-Defined Manufacturer
A | ) | ) (N | Options ‘ Recommended
] 1. Rectangular Oblong D-Shape
—W_ || PadShape Pad Shape | | Pad Shape ‘ N | N |
W 7AT| [JR

IPC IEC IPC IEC IPC IEC

Zero Zero Zero Zero Zero Zero p-

Rot A Rot B Rot A Rot B Rot A RotB || ... | |

T [N, A— — s g s |

30 CAD Programme X 2 Einheiten = 60 X 5 Stufen = 300 X 3 Pad Formen =900 X 2 Rotationen
= 1.800+ Variationen



IPC-7351 — Richtlinien fiir Land Pattern

50% Pasten Maske
Reduzierung auf eine Thermal-
Padflache aufgeteilt in z.B.
vier Quadrate

Perfekte IPC-7351
Pad-GroRen-Berechnung

Standard 1:1 Skalierung
fur die Pasten Maske
an allen Terminal-Pads

Standard 1:1 Lotstopp Maske
an allen Pads

Flachenmittelpunkt

Benutzerdefinierte Pad-
Formen Oblong, Rectangle
oder D-Shape

Assembly Pin 1 Polaritat

Silkscreen Pin 1 Polaritat
(bei fehlendem
Bestlickungsdruck)

K

3D Modell Kontur

maximale BauteilgroRRe
Thermal Pad

T
v
T

N

IPC-7351 3-stufige Platzierung Courtyard
Externe Begrenzung mit 0,01 mm
Linienbreite

0,12 mm Silk zu
Pad-Abstand fir die DRC-Prifung

0,20 mm Thermal zu
Pad-Abstand DRC-Prifung

0,15 mm Pad zu
Pad-Abstand DRC-Prifung

2 Ref. Des — Silkscreen &
Assembly-Zeichnung

Nominale Bestlickungskontur
Linienbreite 0,12 mm sichtbar
nach der Montage

Assembly-Kontur abgebildet mit
einem maximalen Bauteilkdrper
mit 0,12 mm Linienbreite



IPC-7351 — Richtlinien fiir Land Pattern

cédenc€

Allegro
OrCAD PCB
OrCAD Layout

Pu LSON]X -

Q'S SoIoPCB -

Design Softw

rrrrrrrrrrrrrrr

NNNNNN

Eag'e a DIPTRACE

M ZUKEN

CR-5000
CR-8000

=

Altium Designer

\

i

GrBSRI

Board Station

Expedition / Xpedition

PADS Layout

S PROTEUS

RS | DpesiGNsPARK

P-cAD CADint

(llecCRE)

NATIONAI.



IPC-7351B (& C) Berechnungsgrundlagen

Assaciaton Connsciig Elncrosies Idustris

/]

IPC-7351B DE
2010 - Juni
Basisanforderungen

an das SMT-Design und
SMD-Anschlussflichen-
Richtlinie

Ersatz fir IPC-7351A

Februar 2007

Eine vom IPC entwickelte Richtiinie

~ED

1w oo

oMetach

e[ 0.7]

25

1] dor fir oin SOIC
i
—r—
m Die Abmessungen und Teleranzen der
Herstelier-angaben werden In das Sysiem
der Profi-Bamalung umgewandsit, [5]
) dabei dom
Hinweis: Falls [5] nicht vom Bauteil-Herstaller
f—1[E— angegehen wird, kann es dadurch ermittelt
Mmc wrorden, dacs die Malle [T] von der Linga

subtrahlert werden.

(5 = - 23]
MME  MME  LMG

nM'fach

betrligt 0,1 mm

Anschlussraster

=
——— Anschlussraster

~— Anschlisse (W) [m]= Wit L Vm

— Anschluss- - [ wex 102 2
flachen (x) [-e [] cleFtep
Hanwele: e Pasitiansioleranz bericksichtigt
den Varschiobungswinkel

" Maximale Grats
des Bauelemenls

Abmessungen und Toleranzen
des Herstellers fmaximale Lénge
des Bauelements betragt 3,4 mm).

Das Bauelement ist dargastallt
Im JMindest-Materalzustand”
(LMGC) mit zusatzlicher
Profiltoleranz, um den
maximalen Langenbereich

des Bauelerments von 3.4 mm
Zu zeigen.

[=]o.5]

Anschlusst] -Bild mit der
Abmessung Z7im Maximal-
Materialzustand”. Bei der
Beslimmung der richtigen
Abmessung fiir .Z* werden die
Profilicleranz des Bauelements
0,2 X 2), zuziglich der Toleranz
des Anschlussflichen-Bildes
{0,05X2) zuziiglich der
Bestickungs-genauigkeit {0,1
Abwelchung von der Sollposition)
zuziiglich des gewlnschten
Epitzenhehlkehle bericksichtigt,
™



http://www.fed.de/Dokumente-und-Richtlinien/Dokumenten-Shop/IPC-Richtlinien-Deutsch/4195/?id=195&query-shop=ipc-7351B-DE&search=Artikel+durchsuchen
http://www.fed.de/Dokumente-und-Richtlinien/Dokumenten-Shop/IPC-Richtlinien-Deutsch/4195/?id=195&query-shop=ipc-7351B-DE&search=Artikel+durchsuchen
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http://www.fed.de/Dokumente-und-Richtlinien/Dokumenten-Shop/IPC-Richtlinien-Deutsch/4195/?id=195&query-shop=ipc-7351B-DE&search=Artikel+durchsuchen
http://www.fed.de/Dokumente-und-Richtlinien/Dokumenten-Shop/IPC-Richtlinien-Deutsch/4195/?id=195&query-shop=ipc-7351B-DE&search=Artikel+durchsuchen
http://www.fed.de/Dokumente-und-Richtlinien/Dokumenten-Shop/IPC-Richtlinien-Deutsch/4195/?id=195&query-shop=ipc-7351B-DE&search=Artikel+durchsuchen
http://www.fed.de/Dokumente-und-Richtlinien/Dokumenten-Shop/IPC-Richtlinien-Deutsch/4195/?id=195&query-shop=ipc-7351B-DE&search=Artikel+durchsuchen
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http://www.fed.de/Dokumente-und-Richtlinien/Dokumenten-Shop/IPC-Richtlinien-Deutsch/4195/?id=195&query-shop=ipc-7351B-DE&search=Artikel+durchsuchen
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PCBL — SMD Excel Reference Calculator CSK

Es ist moglich, die wesentlichen FootprintgrofRen direkt zu berechnen.

» Dieses Excel Formblatt steht kostenlos zur Verfliigung.

g‘; PCB

*Libraries _
== o e
Oo:0o =0
Enter Data: =T oW Calculation: —= Result: WX
Lmin| 585 Fab Tol +/-| 0,050 Stol=| 2,09 Toe Tol =| 036742 C=| 4,9 Toe Max=| 0A3
Lmax| 6,20 Place Tol +/-| 0,025 Stol{(RMS)=| 1,28 Zmax =| 6,91742 X=| 1,95 Toe Min=[ 0,35
Lrange =| 0,35 Sdiff=| 0,81 Heel Tol =| 1,28406 ¥ =| 0,60 Toe Goal 0,35
Tmin| 040 Toe Goal 0,35 Smax=| 540 Gmin =| 3.01053 . Heel Max=| 099
Tmax| 127 Heel Goal 0,35 Smin=| 331 Side Tol =| 0,22913 Bre Heel Min=[ 0,35
Trange =| 0.67 Side Goal|  0.03 New Smax =| 4.99 Yref =| 0.59913 EXPERT Heel Goal 0.35
Wmin 0.31 MNew Smin =| 3.72 Side Max = 0.15
Wmax 0.51 Place Rnd 0,02 Place Rnd Factor = 50 Side Min = 0.03
Wrange = 0.20 Size Rnd 0.01 Size Rnd Factor = 100 [ Side Goal 0.03
,-/’ Questions? Visit our online forum il FREE PCB Library Expert
l@ www.PCBLibraries.com/Forum e L www.PCBLibraries.com/Downloads

N = -

Inhalt: Ressourcen von CSK und PCB Libraries
zum Thema IPC-7351 und der Software: PCB Library Expert

=



../Excel Reference Calcuator/PCB Library Expert SMD Reference Calculator.xlsx
../Excel Reference Calcuator/PCB Library Expert SMD Reference Calculator.xlsx

PCBL — PTH Excel Reference Calculator

ol
Es ist moglich, die wesentlichen FootprintgrofRen direkt zu berechnen.
» Dieses Excel Formblatt steht kostenlos zur Verfliigung.
Ltbranes
/‘ Pad Stack Results
\/Max Max Hole =] 0.70 TOP
Calculated Pad = 1.05
Minimum Pad = 1.10
Enter Data Top. Inner, Bottom Pad = 1.10 INNER
Maximum Lead (see above)] 050 Plane Thermal ID =] 1,10 THERMAL ID _-'+_ _+'-'
Hole over Lead 0.20 Plane Thermal OD = 147
Pad to Hole Ratio 1.50 Plane Anti-Pad = 147 — - . ML OD
Minimum Annular Ring| 0,20 Thermal Spoke Width =] 0,28 A NTI PAD
Thermal 1D over Hole 0.40 >
Minimum Thermal OD over ID|  0.30 s e
Thermal OD to Hole Ratio]  1.10 Ex;é;nw BOTTOM HOLE
Spoke Width (% of OD = 4)] 75
Round Off 0.01 LEAD _-_I I-_
Round Factor = 100
Restore Defaults - FREE PCB Library Expert / Questions? Visit our online forum
: = www.PCBLibraries.com/Downloads : www.PCBLibraries.com/Forum
< mc""‘*--

-


../Excel Reference Calcuator/PCB Library Expert PTH Reference Calculator.xlsx
../Excel Reference Calcuator/PCB Library Expert PTH Reference Calculator.xlsx

Vergleich: IPC-7351C Richtlinie & Proportional .5 ..

Current Sample

10603 - M1608
Vishay CRCW0603100KFKEA

ey P

C Incremental SMD Reference Calculator
' f—C—

e

TC-164

-

> Libraries

i
3 0:0
He—L b promrvion
Samples Enter Data: Calculation: —* Result: A
Rectangular End Ca Emin 3.00 Toe Goal 0,35 Stol=| 1,05 Toe Tol =| 0,27386 C=| 288 Toe Max = 0,48
C0201 R0201 Emax 3,25 Heel Goal 0.00 Stol (RMS) =| 0,62 Zmax =| 3,97386 X=| 1,08 Toe Min=| 0,34
Etol=| 025 Side Goal 0,00 Sdiff=| 043 Heel Tol =| 0,62849 Y =| 168 Toe Goal 0,35
C0402 | RO0402 Lmin 0,30 Smax=| 265 Gmin =| 1,80574 Heel Max=| _ 0.31
C0603 R0603 Lmax 0,70 Place Rnd 0,02 Smin=[ 160 Side Tol =| 0,22913 Heel Min = 0,00
Ltol =| 040 Size Rnd 0,01 New Smax =| 243 Yref =| 1,67913 Heel Goal 0,00
Gull Wing Examples bmin 145 New Smin =| 1,82 Side Max=| 0,12
bmax 1.65 Fab Tol +/-| 0,050 Place Round Factor = 50 Side Min = 0,00
S0-14 Pitch 1.27 btol =| 0,20 Place Tol +/-| 0.025 Size Round Factor=| 100 Side Goal 0,00
SOT-23 Pitch 0.95
TQFP-44 Pitch 0.80
TSSOP-16 Pitch 0.65 H
Jresor s Fes| F E D Proportional SMD Reference Calculator
MSOP-10 Pitch 0.50
TVSOP-24 Pitch 0.40 ,
Enter Data: Goal Determinaticsy Calculation: Result: Risk observation
Inward L Enom=| 313 Toe Goal (%) 40 Z=| 3,56000 C=| 2,84 Toe Max =[ 0,345
3216-18A | 7343-31D Lnom=| 0,50 Heel Goal (%) 10 G =| 1,86000 Cl2=| 142 Toe Min =| 0,208
bnom=| 155 Side Goal (%) 10 Y =| 1.69000 X=| 0,85 Toe Goal =| 0,280
Cylindrical cnom=| 070 Y=| 169 Heel Max =| 0,287
MiniMelf | Melf efpich)=| 0 Heel Min =| 0,027
cnom = Terminal Goals are a percentage of Heel Goal =] 0,070
Flat Protruded Thickness or Height chnom Side Max =| 0,120
SOT-563 Side Min = 0,005
Side Goal =| 0,070
Castellated PC B

Toe Min + Toe Tol/2
C+X -Lmax/2
max. 0.5mm



Excel Sheet: IPC-7351B Lotempfehlungen

g PCB IPC-7351B Solder Joint Goal Tables
J L "brar"ef; This documentation specifies the solder joint goals used by the PCB Library

A Expert, the EDA industry's leading library automation solution.

-[ Corner Concave ’—.—

Ly

-[ Cylindrical End Cap W

(Fariead | —§

-[ Inward Flat Ribbon L ]—.—.—.—

| Flat Lug | )’

Outward L Lead ]—*—

—{ Flat No-Lead Side m
~[ Flat No-Lead Bottom ]m

r

Rectangular End Cap ]’—“]
-[ Side Lead (Concave, Convex) ]w
—[ Under Body Outward L w—.—

-[ Inward L Lead ]—W
-[ Ball Grid Array }—~—

PCB
W Libraries PCB Library
EXPERT

olution” 1,
Hm ¢
EffomesSly create top quality alculations

More timely and op.. o xsrinsly)

budget pr,
L ject
Maximize Quality ang effici)encj :

Cire

Column Grid Array

— - ‘,».l.p?f,?_a,f" Compliant
" PCB Lbrargy 10
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PROPOSED

%4 PCB

Excel Sheet: IPC-7351C Lotempfehlungen

IPC-7351C Solder Joint Goal Tables

L'brar’es This documentation specifies the solder joint goals used by the PCB Library Expert, the EDA
industry's leading library automation solution. These are the calculations in the proposed IPC-7351C

-[ Corner Concave j—.—

m .
"

-[ Cylindrical End Cap W

-

-

-[ Inward Flat Ribbon L ]—.—.—.—

-lFIat Lug }

p

-[ Outward L Lead ]—*—

-[ Flat No-Lead Side m
-[ Flat No-Lead Bottom m
-[ Inward L Lead }_W

r

-[ Rectangular End Cap }’“

-[ Side Lead (Concave, Convex) M

-[ Under Body Outward L ]_O—t

PCB

M*Libraries PCB Library

EXPERT

.:dvanced CAD LEAP™ Technology v

b, sllgh-Resoruuon' 10um calculations
¥ create top Quality PCB | e

i ibraries

budget pr,
L ject
Maximize Quality ang effici)encj :

Cire

-[ Ball Grid Array }—~—

-{ Column Grid Array }—t

— o 25 Compiany
" PCB Lbrargy 10
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PCB Library Expert Software

Benutzer- und firmenspezifische

Einstellungen und Regeln:

Imperial oder Metrisch
Pad Formen

Bauteil Rotationen
Lotempfehlungen
Linienbreiten

DRC Regeln

und viele mehr ...

BRI \ N N

Automatisch: 3D STEP Modelle

g' PCB

MLibraries PCB Library

EXPERT

.:dvhenced CAD LEAP™ Tschnalagy Vs
Y ‘
b, ;:s n 1?pm calculations v/
; quality PCB i,
: g librari
IoveMrrme/y and on. budget pw/e:tz j
laximize Quality ang efnczency v

Cre

_I,PC-73,51 Compliant

23 CAD Outputs
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IPC-7251 Konzept fur 3-stufige Pad Stacks €.

3-stufiges Pad Stack Proportional Pad Stack

O

Gleichbreiter
kreisformiger

Ring
Proportional
kreisformiger Ring
Aufbau THT PAD Stack Maximum Median Minimum
. . . Most) (Nominal) (Least)
Gleichartige Eigenschaften (
Top Solder Mask S
Loch-Durchmesser Faktor
Top Pad {Land) (iberdengesamien Biaht 0.25 0.20 0.15
— Inner Layer Pad (Land) Int. & ext. Pad VergroRerung
(zum Lochdurchmesser hinzugeftigt) Bl ) O i) LD )
[ ¢ )- Plane Thermal : .
—_— AUHFES VEEES L 1.00 mm 0.70 mm 0.50 mm
(zum Lochdurchmesser hinzugeftigt)
O E e Rt Pad Courtyard Aufweitung vom
Bauteilkérper und/oder Pads 0.50 mm 0.25 mm 0.12 mm
& Bottom Pad (Land) (ie nach groBerem Wert)
.. B 0 Seld S Madl Aufrundung auf die nachsten zwei
ComizEe] RMEmESI S Nachkommastellen: 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, ...




IPC-7351C: Proportional Pad Stac

k

TOP
INNER
THERMAL ID —=+— — -
ANTIPAD -THERMAL OD
Max Max
BOTTOM HOLE
LEAD = |==-
Maximum Lead (see above)| 050 Pad Stack Results
Hole over Legd 0.20 Hole = 0.70
__Padto Hole Ratio] 1.50 Calculated Pad =| 1.05
M#’"“ml’?g"”'a’ ::'"Ig gig Minimum Pad =| _ 1.10
ermal ID over Hole . =
Minimum Thermal OD over ID| 0.30 HopnnerBoomiEad : 1510
I Thermal OD to Hole Ratio| _ 1.10 Plane Thermal ID =| 1.10
Spoke Width (% of OD = 4)| 75 Plane Thermal OD =] 1.47
| Round Offf 0.01 Plane Anti-Pad = 1.47
Round Factor = 100 Thermal Spoke Width = 0.28
Hinweis - Hole over Lead: » Runder Draht: 0.20 mm
» Recheckiger Draht:0.15 mm



5-stufige Toleranzeinstellung der IPC-7351

Level A = Most: Maximaler Uberstand der Anschlussflichen

Fir Designs mit niedriger Bauteildichte ist diese Art von Landeflachen entwickelt worden. Diese als
“Maximum® bezeichneten Footprints sind in ihrer GroRe fiir das optimale Wellenloten oder Schwallléten fur
Bauteile ohne Anschliisse oder mit abgewinkelten Anschlissen definiert worden. Das beinhaltet auch die

dABgEE

Bauteilfamilien mit nach innen liegenden “J“ geformten Anschliissen, womit ein breiteres Prozessfenster fir
das Reflow-Lotverfahren zur Verfligung steht.

Level B = Nominal: Mittlerer Uberstand der Anschlussflichen

Fiir Designs mit einer mittleren Packungsdichte kann geprift werden, ob eine mittlere Grofle an Footprints
verwendet werden kann. Diese Footprint-GréBe ist so bemessen, dass fur alle Bauteilfamilien eine robuste
Lotverbindung fur einen Reflow-Prozess vorgesehen ist und stellt geeignete Footprint-GroRRen fiir Wellenléten
oder Reflow-Loten fiir Bauteile ohne Anschliisse oder mit abgewinkelten Anschlissen dar.

Level C = Least: Minimaler Uberstand der Anschlussflichen

Hohe Packungsdichten sind typisch fiir tragbare und mobile Gerdte. Diese Anwendungen benutzen die
"Mindest" Footprint-GroRBen im Design. Im Regelfall kommt es zu Variationen von Footprint-GréRen.

1 v' Herstellerempfehlung: Vom Hersteller empfohlene Bauteil-Footprints

- v/ Benutzerdefiniert: Verwendet benutzerdefinierte Regeln fiir Bauteil-Footprints




SMD Lotstellenberechnung

Diese Faktoren werden benutzt, um die optimalen Footprint-Grof3en zu berechnen:

B 0 D e

Bauteilkdrpertoleranz: + 0.1 mm bis £ 0.3 mm (T)
Bauteilanschlusstoleranz: + 0.2 mm bis £ 0.5 mm (T)
Fertigungstoleranz: + 0.05 mm (F)
Platzierungstoleranz: + 0.025 mm (P) VT2 4 F2 4+ P2
Footprint-Rundungsfehler: + 0.01 mm

Footprint-Abstands-Rundungsfehler: + 0.01 mm
Lotstellenempfehlungen fur Zeh (Toe), Ferse (Heel) und Seite (Side):

Heel > Toe : 0 adia ;

De evel A De evel B De

Toe (J;) 0.55 0.35 0.15
Heel (J,)! 0.45 0.35 0.25
Side (J) 0.05 0.03 0.01
Aufrunden Rundung auf den nachsten Wert mit

2 Nachkommastellen, z.B.: 1.00, 1.01, 1.02, 1.03
Courtyard excess 0.50 0.25 0.10




SMD Terminaltypen

Ball Grid Array Bump Grid Array  Land Grid Array Column Grid Array Pillar Grid Array Flat Lug

TEESE T X .=

Flat Side Convex Side Concave Side Corner Concave Inward L Flat Bottom

= - =

Gull Wing Outward L J-Lead End Cap Under Body L No-Lead

- = = = ==




Padform Empfehlungen - Rounded Rectangle 5[

Viele Bauteilhersteller empfehlen ein Rechteck: _
IPC-SM-782 und IPC-7351B empfehlen ein Oblong: -

V] IPC-7351C empfiehlt ein Rechteck mit abgerundeten Ecken:

Abrundungsradius =
! 25% der Padbreite 0.01

/_ mm gerundet
Padbreite =
kiirzeste Seite

s

Empfohlener Radius = 0.20
mm

Lead Formen & Rounded Rectangles:

Under Body “L” End Cap Gull Wing PQFN D-Shape Corner Concave QFN D-Shape

E (e O O &



Richtlinien flr Zeichnungselemente CSK

» Legend* Kontur und Polaritatsmarkierung

» Assembly Kontur und Polaritatsmarkierung

l % \ { J » Courtyard Kontur

e @ » Land Pattern Nullpunktkennzeichnung

> Bauteil Kontur

» Anschlusspunkt Kontur

* Legend = Silkscreen
IPC-T-50J) Terms and Definitions



Courtyard Flache

Courtyard Begrenzung

\ Fertigungs-

Begrenzung*
Max. Fertigungsflache*

Bauteil & Pads
(maximale Flache)

*Design Regel im CAD-Tool:

Abstand von Bauteil zu Bauteil
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Legend Linienunterbrechungen S

Die maximale Bauteilkdrper Umrandung ist der Ausgangspunkt fur die Zuordnung der Legend
Umriss Innenkante.

Die Legend sollte bei Plastikbauteilen nur an den Seiten gezeichnet werden. Bei grol3eren
Bauteilen, z.B. BGA, CGA und LGA jedoch, nur in den Ecken und nicht an den Seiten. Es wird
empfohlen, dass die Legends sich nicht auf die Bauteil Pads beziehen.

Quad Flat Package Pull-back Quad Flat No-lead Ball Grid Array
QFP PQFN BGA
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Land Pattern Nullpunkt Richtlinien CSK

Die Nullpunkte des Land Patterns sind normalerweise im Flachenmittelpunkt. Jedoch ist es
gelegentlich schwierig, diesen Punkt bei unregelmafigen Konturen zu bestimmen.

> In diesen Fallen wird der Pin 1 verwendet. Das gilt auch fir viele Verbinder mit
Durchgangsbohrungen.

» Die zentrierten Nullpunkte der Land Pattern werden, wie in den Bildern gezeigt, mit einem
runden, nichtgefillten 0.50 mm grof3en Kreis, mit einer 0.05 mm Linienbreite und einem
0.70 mm grofRen Kreuz gekennzeichnet.

. 88 g:-g [
o | | e | D e
g B8 7




Snap Grid & Feature Round-off 0.01 mm
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» Land Pattern Eigenschaften mit den kleinstméglichsten Abstufungen bzw. Abstanden
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EIA vs JEDEC BauteilbemalBung CSK

EIA Bauteilbemal3ungen JEDAC BauteilbemalRungen
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Pad Stack Naming Convention ¥ CSK

[PC-7351 Der erste Buchstabe im Pad Stack Namen beschreibt die Form von dem Pad
PadStack  auf den AuRenlagen der Leiterplatte. Standardgemall werden kleine

Naming B ;chstaben verwendet.
Convention

» Hinweis: ,b“= Oblongs, weil der Buchstabe ,,O“ leicht mit der Zahl ,,0“ verwechselt werden kdnnte.

|
PCB Libraries, Inc. |

Den Grundformen werden sechs Buchstaben zugewiesen:

. C Circular (= Kreis)
. S Square (= Quadrat)
- r  Rectangle (= Rechteck)
. b  Oblong (= Langlich)
d D-Shape (= ein Ende quadratisch & das andere Ende rund)

u User defined contour (= UnregelmaRige Form)


../Naming Convention/IPC-7351-Pad-Stack-Naming-Convention.pdf
../Naming Convention/IPC-7351-Pad-Stack-Naming-Convention.pdf
../Naming Convention/IPC-7351-Pad-Stack-Naming-Convention.pdf
../Naming Convention/IPC-7351-Pad-Stack-Naming-Convention.pdf

Pad Stack Standard Definition

 Die Lotstoppmaske ist im Mal3stab 1:1 der Pad-Grol3e

« Die Pastenmaske ist im Maf3stab 1:1 der Pad-GrofR3e

« Aufden Innenlagen ist die gleiche Pad-Form, wie auf den Aul3enlagen

« Die priméaren und sekundaren Pads haben die gleiche Groi3e

 Aufden Innenlagen sind die Pad-Formen rund

* Vias (Durchkontaktierungen) sind rund

« Montagebohrungen sind rund

* Unzulassige Zeichen: ,“ ;:/\[]().{}*& %% $#' @ " =

« Warmefallen haben 4 Anschlussstege

« Warmefallen: Gleiche GroRe beim AulRendurchmesser (OD) und der Plane-Freistellung
 Proportionales Verhaltnis: Pad-Freistellung (Anti-Pad) in einer Plane zum Pad

« Proportionales Verhaltnis: Warmefallen-Innendurchmesser (ID), Aufl3endurchmesser
(OD) und Stege

—
(8}




Kennzeichner fir Pad Stack Namen

Einzel-Kennzeichner

n

nicht-durchkontaktiertes Loch

die Pads der Innenlage sind anders dimensioniert
als auf den Aul3enlagen

Kennbuchstabe, der alleine oder mit anderen
Kennbuchstaben fir Pads auf der gegen-
Uberliegende Seite von der priméren Layer diese
Pads in der Abmessung dimensioniert

Warmefallenwerte, falls unterschiedlich zum

Standard-Padstack

Lotstoppmaske, falls sie sich vom vor-
eingestellten 1:1 GroéfRenverhédltnis zum Pad
unterscheidet

Lotpaste, falls sie sich vom voreingestellten 1:1
GroRRenverhéltnis zum Pad unterscheidet

Pad-Freistellung (Anti-Pad), wenn sich der Wert
vom AuRRendurchmesser (OD) der Warmefalle
unterscheidet

Verschiebung vom Pad-Nullpunkt
Freizuhaltender Bereich (Keep-out)
Radius fur gerundete rechteckige Pads

Abschragung der Fase bei rechteckigen Pads

ts
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Doppel-Kennzeichner

Quadratische Warmefallengrof3e, falls unter-
schiedlich zur Oberseite in Form und Abmessung

Breite des Steges zur Warmefalle

Innenlagenform ist ein Quadrat
(Hinweis: Der Standardwert ist kreisformig)

Kein Lotstoppmasken-Abstand

Gegeniberliegende Lotstoppmaske ist
kreisformig

Kein Lotstoppmasken-Abstand auf der
gegenuberliegenden Seite

Gegeniberliegende Seite ist kreisférmig
Via mit quadratischem Pad

nicht metallisiertes Loch




Beispiele flr Pad Stack Namen CSK
I v

Standard Pad Stack mit rundem Pad 1.50 mm Durchmesser und einem 0.90 mm

SRR Loch (ohne zusdtzlichen Kennbuchstaben)
Auf der Innenlage ist ein Durchmesser von 1.40 mm
& BRI oder 0.10 mm kleiner als auf den AuBenlagen.
c150h902140x170 Auf der gegenliberliegenden Seite ist der Durchmesser 1.7 mm oder 0.3 mm
groRer.
c150h902140x170m165mx185 Der Durchmesser der Lotstoppmasken-Offnung ist um 0.15 mm gréRer als das Pad
der AulRenlagen.
c150h902140x170m165mx185y300 Der Durchmesser der Pad-Freistellung (Anti-Pad) = 0.3 mm

Warmefalle ID = 1.50 mm, OD = 1.80 mm, Stegbreite = 0.40 mm, Pad-Freistellung

€150h90z140x170m165mx185y300t150_180_40 (Anti-Pad) = 1.80 mm

Imperial units
60h39 Standard Pad Stack mit rundem Pad, 60 Mil Durchmesser und einem 39 Mil Loch
(ohne zusdtzlichen Kennbuchstaben)
c60h39255 Auf der Innenlage ist der Durchmesser 55 Mil oder 5 Mil kleiner als auf den
Aulienlagen.
c¢60h39z55x68 Auf der gegeniiberliegenden Seite ist der Durchmesser 68 Mil oder 8 Mil groRRer.
Der Durchmesser der Létstoppmasken-Offnung ist um 8 Mil gréRer als auf der
c60h39255x68m66mx72 oberen Lage und um 12 Mil gréRer als auf der gegeniiberliegenden Seite.
c¢60h39z55x68m66mx72y120 Der Durchmesser der Pad-Freistellung (Anti-Pad) = 120 Mil

Warmefallen-ID = 60 Mil, OD 70 Mil, Stegbreite 16 Mil, Pad-Freistellung (Anti-Pad)

€60h39z55x68m66mx72y120t60_70_16 120 Mil




v" Bei der Naming Convention gilt fur alle Funktionen:
Der Langenwert steht vor dem Breitenwert, wie z.B.: Bauteilkorper, Thermal Pad und Anschlussflache
Library
Expf;imt Die Pinanzahl folgt nun der Bauteilfamilienabkirzung:
Naming » Beispiel flr ein SOP: SOP16P65 500X640X120L60X24T340X500
onvention . . B .
¢ » Beispiel fur ein QFP: QFP64P50_1200X1200X100L60X22T800
m— > Gull Wing Lead Anschlusslangentoleranz: SOP50P710X120-14NL60
» Ballgrid-GroRRe: BGA121C50P11X11 600X600X100NB23
» Chip Terminal Leadbreite: CAP320X160x140L50
Ball Gnd Array's ... ..BGA + Pin Qty. + C or N + P Pitch _ Ball Columns X Ball Rows _ Body Length X Width X Height + B Ball Diameter
BGA w/Dual Pitch .. BGA + Pln Crtyr + C or N + P Col Pitch X Row Pitch _ Ball Columns X Ball Rows _ Body Length X Width X Height + B Ball Diameter
BGA w/Staggered Plns . RS ...BGAS + Pin Qty + C or N + P Pitch _ Ball Columns X Ball Rows _ Body Length X Width X Height + B Ball Diameter

Capacitors, Chip, Array, Concave . ...CAPCAV + Pin Qty. + P Pitch _ + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
Capacitors, Chip, Array, Concave .. ....CAPCAF + Pin Oty +P F’ltch + Body Length X Body X Height + L Lead Length X Width
Capacitors, Chip ... s . CAPC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
Capacitors, Polarlzed Chlp ______________ CAPPC + Body Length X Width X Height + L Lead Length

Capacitors, Dual Flat No—lead U CAPDFN + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
Capacitors, Polarized, Dual Flat No—lead e enn e enee e e (GIAPPDFN + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
Capacitors, Molded.. CAPM + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width

Capacitors, Polarlzed Molded
Capacitors, Alumlnum Electmlytlc .
Ceramic Flat Packages ...
Column Gnd Array, Clrcular Lead -
Fillar Column Gnd Array.
Crystals (2 leads)... .
Crystals, Dual Flat No—lead

CAPPM + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
...CAPAE + Base Body Size X Height + L Lead Length X Width
______CFP + Pln Oty + P Pltch _ Body Length X Lead Span X Height + L Lead Length X Width
CGA + Pin Qty. P Pitch _Pin Columns X Pin Rows _ Body Length X Width X Height + L Diameter
PCGA + Pin Oty P Pitch _ Pin Columns X Pin Rows _ Body Length X Width X Height + L Diameter
. XTAL + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
XTALDFN + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width

Crystals, Side Concave ... ceeeeeeeeeeee- XTALSC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
Diodes, Chip ... ..DIOC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
DIOdES Dual Flat No-lead _DIODFN + Pin Qty B{}dyr Length X Width X Height + L Lead Length X Width
Diodes, Molded.. . .. DIOM + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
Diodes, Non—polarlzed Chlp _________________ DIONC + Body Length X Width X Height + L Lead Length

DIDdES Non-polarized Molded . .DIONM + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width

Diodes, MELF ... ... weeeeeee--nn.. DIOMELF + Body Length + Diameter + L Lead Length
Diodes, Side COoMCaVE . n e e en e e DIOSC _ Body Length X Width X Height + L Lead Length
Diodes, Side Concave, 4 T TS ..DIOSC4 + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length
DPAK .. DPAK +PinQty. + P F’ltch Lead Span X Height + L Lead Length X Width

L = Lead Terminal Toleranz; T = Termal Tab size; X = instead of word , by“


../Naming Convention/IPC-7351C-Land-Pattern-Naming-Convention_.pdf
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IPC-7351B Lotempfehlungen Gull Wing Leads

» Keine Differenzierung zwischen Toe & Heel

Maximum (Most) Median (Nominal) Minimum (Least)

Density Level A

Density Level B

Density Level C

Toe (J;) 0.55 0.35 0.15
Heel (J,)* 0.45 0.35 0.25
Side (J) 0.05 0.03 0.01
Aufrunden Rundung auf den nachsten Wert mit

2 Nachkommastellen, z.B.: 1.00, 1.01, 1.02, 1.03

Courtyard excess

0.50

0.25

0.10




IPC-7351C Lotempfehlungen Gull Wing Leads

SOP / QFP

Terminal Lead Spacing
Pitch > 1.00 mm
Pitch > 0.80 and <= 1.00 mm
Pitch > 0.65 and <= 0.80 mm
Pitch > 0.50 and <= 0.65 mm
Pitch > 0.40 and <= 0.50 mm
Pitch <= 0.40 mm

SOT

Terminal Lead Spacing
Pitch > 1.92 mm
Pitch > 0.95 and <= 1.92 mm
Pitch > 0.65 and <= 0.95 mm
Pitch > 0.50 and <= 0.65 mm
Pitch > 0.40 and <= 0.50 mm
Pitch <= 0.40 mm

DPAK
Terminal Lead Spacing
Pitch >2.54 mm
Pitch > 2.29 and <= 2.54 mm
Pitch >1.70 and <= 2.29 mm
Pitch >1.27 and <= 1.70 mm
Pitch <= 1.27 mm

SOD
Terminal Lead Spacing

Pitch = None

Incremental Pin Pitch

Least Density Level Nominal Density Level Most Density Level
Toe Heel Side | Courtyard Toe Heel | Side | Courtyard Toe Heel Side Courtyard
0.30 0.40 0.05 0.10 0.35 0.45 0.06 0.20 0.40 0.50 0.07 0.40
0.25 0.35 0.04 010 | | o030 0.40 0.05 020 | | o35 0.45 0.06 0.40
0.20 0.30 0.03 o0 | | o2s 0.35 0.04 020 | | o030 0.40 0.05 0.40
0.15 0.25 0.01 010 | | o2 0.30 0.02 020 | | oz2s 0.35 0.03 0.40
0.10 0.20 -0.02 010 | | o1 0.25 -0.01 020 | | o2 0.30 0.00 0.40
0.10 0.20 -0.03 010 | | o 0.25 -0.02 020 | | o20 0.30 -0.01 0.40
Least Density Level Nominal Density Level Most Density Level
Toe Heel Side Courtyard Toe Heel Side Courtyard Toe Heel Side Courtyard
0.20 0.30 0.05 0.10 0.25 0.35 0.06 0.20 0.30 0.40 0.07 0.40
0.15 0.20 0.04 010 | | o2 0.25 0.05 020 | | o2 0.30 0.06 0.40
0.15 0.20 0.03 o0 | | o2 0.25 0.04 020 | | o2 0.30 0.05 0.40
0.10 0.15 0.01 010 | | o5 0.20 0.02 020 | | o20 0.25 0.03 0.40
0.10 0.15 -0.02 010 | | o1 0.20 -0.01 020 | | o2 0.25 0.00 0.40
0.10 0.15 -0.03 010 | | o 0.20 -0.02 020 | | o20 0.25 -0.01 0.40
Least Density Level Nominal Density Level Most Density Level
Toe Heel Side Courtyard Toe Heel Side Courtyard Toe Heel Side Courtyard
0.35 0.40 0.15 0.10 0.45 0.50 0.20 0.20 0.55 0.60 0.30 0.40
0.35 0.40 0.10 010 | | o045 0.50 0.15 020 | | oss 0.60 0.25 0.40
0.25 0.40 0.05 010 | | o35 0.50 0.10 020 | | o4s 0.60 0.20 0.40
0.20 0.35 0.00 o0 | | o30 0.45 0.05 020 | | o040 0.55 0.10 0.40
0.15 0.30 0.00 010 | | o2 0.40 0.05 020 | | o35 0.50 0.10 0.40
Least Density Level Nominal Density Level Most Density Level
Toe Heel Side Courtyard Toe Heel Side Courtyard Toe Heel Side Courtyard
0.20 0.30 0.05 0.10 0.25 0.35 0.06 0.20 0.30 0.40 0.07 0.40




IPC-7351C Lotempfehlungen Gull Wing Leads

SOP / QFP Least Density Level Nominal Density Level Most Density Level
Terminal Lead Spacing Toe Heel Side Courtyard Toe Heel Side Courtyard Toe Heel Side Courtyard
Pitch > 1.00 mm 0.30 0.40 0.05 0.10 0.35 0.45 0.06 0.20 0.40 0.50 0.07 0.40
Pitch > 0.80 and <= 1.00 mm | o2s 0.35 0.04 o0 | | o030 0.40 0.05 020 | | o35 0.45 0.06 0.40
Pitch > 0.65 and <= 0.80 mm | 020 0.30 0.03 o0 | | o2 0.35 0.04 020 | | o030 0.40 0.05 0.40
Pitch > 0.50 and <= 0.65 mm | o1s 0.25 0.01 o0 | | o20 0.30 0.02 020 | | oz2s 0.35 0.03 0.40
Pitch > 0.40 and <= 0.50 mm | o010 0.20 -0.02 010 | | o1 0.25 -0.01 020 | | o020 0.30 0.00 0.40
Pitch <= 0.40 mm | 010 0.20 -0.03 010 | | o 0.25 -0.02 020 | | o20 0.30 -0.01 0.40

> Je kleiner der Pin Pitch, desto kleiner die Land Pattern.




IPC-7351B Lotempfehlungen fiir Chip Bauteile .50

Maximum (Most) Median (Nominal) Minimum (Least)
Density Level A Density Level B Density Level C
Toe (J;) 0.55 0.35 0.15
Heel (J,,) 0.00 0.00 0.00
Side (J) 0.05 0.00 -0.05
Aufrunden Rundung auf den nachsten Wert mit
2 Nachkommastellen, z.B.: 1.00, 1.01, 1.02, 1.03
Courtyard excess 0.50 0.25 0.10
e Nominal °E" —- Rechteckige END CAP “CHIP* Bauteile:
— Nominal “L”
Toe —= =
B Heel Chip Non-polarized Diode  Chip Thermistor Chip Inductor Chip Diode

4'/‘

O S .y

Chip Resistor Chip Capacitor Polarized Chip Capacitor Chip LED

= e o G P

Pad Centers —




IPC-7351C Lotempfehlungen fur Chip Bauteile

Incremental Pin Pitch

Chip Package Sizes

2010 & Greater
1812 & 1825
1206, 1210 & 0612
0603, 0705 & 0805
0402, 0306 & 0502
0201 & 0102
01005 & Less

Rectangular End Cap
Nominal Package Length

Length >4.75 mm
Length > 3.85 and <=4.75 mm
Length > 2.85 and <=3.85 mm
Length > 1.30 and <= 2.85 mm
Length >0.75 and <= 1.30 mm
Length > 0.50 and <= 0.75 mm
Length <= 0.50 mm

Least Density Level

Nominal Density Level

Most Density Level

Toe Heel Side Courtyard Toe Heel | Side | Courtyard Toe Heel Side Courtyard
0.40 0.00 -0.05 0.10 0.50 0.00 0.00 0.20 0.60 0.00 0.05 0.40
0.30 0.00 -0.05 0.10 0.40 0.00 0.00 0.20 0.50 0.00 0.05 0.40
0.25 0.00 -0.05 0.10 0.35 0.00 0.00 0.20 0.45 0.00 0.05 0.40
0.20 0.00 -0.05 0.10 0.30 0.00 0.00 0.20 0.40 0.00 0.05 0.40
0.15 -0.02 -0.02 0.10 0.20 -0.01 -0.01 0.15 0.25 0.00 0.00 0.20
0.08 -0.03 -0.03 0.10 0.10 -0.02 -0.02 0.15 0.12 -0.01 -0.01 0.20
0.04 -0.04 -0.04 0.10 0.05 -0.03 -0.03 0.15 0.06 -0.02 -0.02 0.20




Das Footprint Designer-Modul (FP) (SK

Software Programme berechnen fiir Land Pattern traditionell nur die Standard-Bauteile.
Damit werden nur ca. 50% aller verfiigbaren Bauteile abgedeckt. Die herausragende Aufgabe
ist es, flexible und dynamische Regeln und Definitionen zu erstellen, um Millionen von
unterschiedlichen  Bauteilen gemal? der Herstellerempfehlungen zu  erstellen.

PCB Library Expert erstellt sowohl diese Mengen an Bauteilen als auch Land Pattern gemali
Hersteller Empfehlungen und/oder IPC-Richtlinien, z.B. nach PAD Form Eigenschaften:

£ EENNEDNERNEEED \/Asymmetl’iSChe
v' Unterschiedliche GroRRen

v" Verschiedene Formen
v,
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PCB Library Expert Pro Erweiterung - 30 STEP = ¢
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PCB Library Expert Pro Erweiterung - 3D STEP CSK

[ por [ [ por M
'% Library Expert Surface Mount Families Library Expert Through-hole Families é

» IPC-7351C (Proposed) Solder Joint Goals » Flange Mount Vertical (TO-220)
» Hinweis: Land Pattern = Nominal Density Level » Cylindrical (JEDEC TO)
» Non-polarized Rectangular chip Components » Single In-line Packages (SIP)
) |
Chip Capacitor Chip Resistor Chip Inductor Flange Mount Vertical (TO Hf']' Flange Mount Vertical (TO-220)

Land Pattern Zero Rotation

-

@ @
Chip Fuse Chip Thermistor Chip Varistor

Cylindrical (JEDEC TO)

Cylindrical (JEDEC TO) Cylindrical {TO-99)

P Land Pattern Zero Rotation
Chip Non-polarized Diode L~ / \

single In-line Package (SIP)

E 2 single in-line Package (SIP single In-line Package (SIP
Chip Land Pattern Zero Rotation g ge (SIP) gl ge (SIF)

Land Pattern Zero Rotation

Eeeoaeae]

| < |



../3D STEP SMD THT Daten/Library Expert Through-hole Families.pdf
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../3D STEP SMD THT Daten/Library Expert Surface Mount Families.pdf
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PCB Library Expert — Vergleich der Versionen

Note:

All Library Expert Professional outputs (CAD formats and 3D STEP)

o
!!\.

»

-

-

>

are licensed separately. = - >
Features Calc Viewer POD Lite Pro
Parts on Demand I million parts

- Build parts purchased/downloaded preview | preview | ~ 81-82/Part -

- Output parts purchased/downloaded to CAD and/or 3D STEP - - ~ 81-82 / Part -
IPC-7351 Compliant - confirm at IPC.org

Rotate or Mirror component & Foolprints

Query Pad Stack and Drafting features

Toggle Layers and change colors

Calculate Surface Mount or Through-hole Foolprints

Print datasheet preview | preview

Automation of Foolprints for 23 CAD formals - -

Automation of 3D STEP Models** - - -
CAD LEAP Technology (Libraries Enhanced with Automated Preferences)

- dozens of preferences to auto-rebuild entire libraries )
Open unlimited selective Preference files -
Browse FPX Files to View component and footprint dimensions

{allow co-workers and customers to browse your personal library) )
Multiple users can share same Global Preference files -
Starter Library of 5,000 unique component packages

(for use with hundreds of thousands of parts) ] i i
Create non-standard parts (asymmetrical, different size/shape pads) - - -
BOM Builder Service - - - -
Build parts without limit on pin quantity - - - -
Utilities (unit, hole/pad size, & axial lead form calculators) limited | limited limited limited
Browse, edit, update FPX library files limited | limited limited -
Batch-build and mass-edit entire CAD libraries in seconds - - limited -
Network License, company-wide library solutions for team collaboration limited | limited - -
Calculate, create and modify all IPC-compliant footprints you need! - - - -
Create customized footprints for unique needs (modifv preferences) - - - -
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